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壹、致股東報告書 

各位股東女士、先生: 

回顧民國 113 年，我們面對了充滿挑戰與變化的一年。全球局勢的劇烈變動，包

括俄烏戰爭的持續、中東地區衝突的升級，以及中美之間的地緣政治緊張，皆對

全球經濟穩定及企業經營造成了重大挑戰。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預

測，114 年全球 GDP 成長將持穩於 3.3%。然而，在這種穩定性背後，仍充滿不

確定性及經濟結構性挑戰。 
 
仁寶在後疫情時代，透過營運體質調整，提升效率及優化產品結構，展現了穩健

的獲利成長。然而，當前產業競爭及科技變化迅速，我們必須加速推動成長策略，

以確保仁寶在 40 週年之際，能穩健前行，為未來的高峰奠定基礎。以下是民國

113 年的財務及業務成果，以及 114 年的營業展望，為各位說明如下： 
 
財務及業務成果 
仁寶在民國 113 年的合併營收為新台幣 9,102.53 億元，較前一年減少 4%。儘管

年度營收因需求影響及業務調整而有所下滑，但在提升獲利及營運能力的策略有

效執行下，我們的毛利率及營業利潤率分別從前一年的 4.5%和 1.3%增加至 5.0%
和 1.6%。全年合併營業淨利較前一年度成長 23%，達新台幣 148.42 億元，歸屬

母公司的稅後淨利則增長 31%，達新台幣 100.42 億元，每股盈餘為新台幣 2.30
元。無論是營業淨利率還是稅後淨利率，皆創下近十年來的新高，再次展現仁寶

的穩健價值。 
 
企業轉型暨成長策略 
隨著產業競爭與技術變化的加劇，仁寶雖然擁有穩健的電腦及智慧裝置業務支持，

但缺乏第三支柱的貢獻，營收成長動能有所不足。因此，我們於去年重新定義了

五大重要新興事業，分別為人工智慧應用(AI Applications)、雲端伺服器(Cloud 
Server)、汽車電子(Auto Electronics)、先進通訊(Advanced Communication)及醫療

科技(MedTech)，並積極投入資源。下半年，我們啟動了仁寶轉型計畫，擴大對高

價值業務及成長引擎的推動與投入，這些舉措將為仁寶的未來發展奠定堅實基礎。 
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其中一項重要的轉型核心，是全面推動數位化與 AI 應用，策略上包括三個主要

方向：(一)內部 AI 應用：將 AI 導入公司內部管理，涵蓋研發、採購、智慧製造、

供應鏈管理及財會行政等部門，以提升經營透明度、運營效率和減少人工錯誤。

(二) AI 產品開發：加速在 Cloud 及 Edge 端的 AI 布局，包括 AI 伺服器、AI PC、

AI 手機及網通產品的設計與生產，特別是在 AI PC 產品上，仁寶已與多家晶片夥

伴緊密合作，保持市場領先地位。(三)跨領域 AI 技術應用：將 AI 技術導入新興

投資領域及轉投資子公司，如智慧醫療及智慧長照等，讓仁寶成為 AI 變革的積

極參與者。  
 
地緣政治風險及全球布局 
在地緣政治風險方面，俄烏及中東的持續衝突，以及中國的經濟壓力，對全球穩

定構成潛在威脅。美國近期對國際貿易政策的調整，包括新的關稅措施，進一步

影響全球供應鏈及經濟關係。這些風險將持續推高通膨壓力，對企業運營成本及

市場需求構成挑戰。面對這些挑戰，我們看到供應鏈重組並加速多元化布局，仁

寶目前在全球九個國家，分別為台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、

墨西哥及美國設有生產基地或合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策帶來的風險。

此外，我們也同時在評估北美的擴產計劃，並於今年初宣布對波蘭子公司 CGS 
Technology (Poland)及美國子公司 Compal USA(Indiana)的增資，這些策略將有助

於降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性，並更好地服務全球客戶。 
 
企業永續及創新推動 

在企業永續方面，仁寶持續推進各項 ESG 工作。在強化永續治理方面，113 年董

事會改選後，新任董事會的獨立性及多元性均較前一屆提升。在社會責任方面，

我們持續推動 DEI 專案，致力於打造多元幸福的職場。面對氣候變遷的挑戰，仁

寶已於 113 年成為 RE 100 新會員，承諾於 2050 年實現 100%使用再生能源的目

標，我們設定的減碳計畫亦正式通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）驗證。 

 
在創新推動方面，仁寶與合作夥伴共同開發的「5G 及 AI 賦能的智慧床墊照護系

統」在 113 年榮獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）及企業社會責任特殊

貢獻獎兩項殊榮。此外，仁寶再度獲得 20 項 iF 產品設計獎，並在全球創新力排

名中名列第 11。透過對企業永續及創新議題的全面推動，仁寶在外部機構評比中

績效顯著提升，連續多年入選富時永續指數（FTSE4Good Index）及台灣永續指數

（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），彰顯國際機構對仁寶長期永續投資價值

的認可。仁寶於 113 年再次被台灣永續能源研究基金會評選為「台灣百大永續典
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範企業」，並同時獲選 TCSA 台灣企業永續獎及全球企業永續獎，這些都是對仁

寶持續投入永續工作的重要肯定。 
 
未來展望與計畫 
展望未來，即使國際地緣政治風險仍充滿不確定性，但市場研究機構對 114 年的

產業發展預期仍將實現成長契機，包括電腦、伺服器及智慧手機市場。我們在核

心業務中也見到新的機會。在電腦產品方面，預期企業換機需求和 AI PC 的普及

將為產業帶來新的成長動能。在伺服器方面，除了專注於企業市場外，並積極爭

取成為雲端服務供應商（CSP）的合作夥伴，推動 AI 伺服器業務。在非 PC 產品

方面，雖然消費性產品需求仍需謹慎觀察，但我們將優化產品組合以提升獲利能

力為主要目標，持續推進五大新興事業，並朝著中長期非 PC 營收貢獻占 40–50%
的目標邁進。除了業務推動，企業文化的轉型及經營團隊的年輕化也是我們重要

的計畫，目的在為仁寶未來數十年的發展奠定基礎。 
 

展望今年，我們期待仁寶在穩中求進的基礎上，迎接更多新的機遇與挑戰，並以

創新與效率並進，實現企業的永續發展，持續為股東們創造長期價值。再次感謝

各位股東對仁寶的支持，祝各位：平安健康! 萬事如意! 
 
 

董 事 長： 
 
 
經 理 人： 
 
 
會計主管： 
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參、募資情形 

一、資本及股份  

(一)股本來源  

114 年 3 月 31 日 

年  月 

發
行 
價
格 

核定股本 實收股本 備註 

股 數(股) 金 額(元) 股 數(股) 金 額(元) 股本來源 
以現金以外
之財產抵充
股款者 

其他 

107 3 10 6,000,000,000 60,000,000,000 4,419,191,625 44,191,916,250 註銷收回限制員工權利新股

10,890,000 元 
無 107年3月21日經濟部核准變更登記 

107 5 10 6,000,000,000 60,000,000,000 4,407,146,625 44,071,466,250 註銷收回限制員工權利新股

120,450,000 元 
無 107年5月29日經濟部核准變更登記 

 

股份 
種類 

核定股本 
備  註 

流通在外股份(上市股票) 未發行股份 合   計 

普通股 4,407,146,625 1,592,853,375 6,000,000,000 
核定股本包含壹億股供員工認股憑證或附認股權公司債行使

認股權使用。 
 

■總括申報制度相關資訊：無。 
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(二)主要股東名單                                        

114 年 3 月 31 日 

股份 
主要股東名稱 

持有股數 持股比例 

台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證

券投資信託基金之台灣ＥＳＧ永續高股息ＥＴＦ證券投資信託基

金專戶 

 405,921,000  9.21% 

元大台灣高股息基金專戶  231,345,072  5.25% 
金寶電子工業股份有限公司  151,628,692  3.44% 
新制勞工退休基金  99,829,908  2.27% 
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶  57,061,652  1.29% 
中華郵政股份有限公司  52,700,000  1.20% 
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加

德新興市場股票指數基金投資專戶 
 52,327,900  1.19% 

美商摩根大通託管ＡＢＰ退休基金投資專戶  41,057,699  0.93% 
台灣中小企業銀行股份有限公司  39,991,000  0.91% 
勞工保險基金  37,347,831  0.85% 
 

(三)公司股利政策及執行狀況 

1.股利政策 

本公司每年度總決算後如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補累積虧損，次提百

分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前

年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會視營運狀況保留適當額度後，擬具

盈餘分配案，依本條第二項及第廿九條規定決議後分派之。 

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將

股東股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，

並報告股東會。 

本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金需求、資本預算

、長期財務規劃及國內外競爭等因素，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度

決算後如有分派盈餘，以不低於當年度本期稅後淨利之百分之三十分配股東股息及

紅利，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。 

2.本次董事會決議股利分配情形 

˙114 年 2 月 27 日董事會決議通過 113 年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣

6,170,005,275 元，全數以現金股利發放，每股配發現金股利新台幣 1.4 元。 

˙董事會訂定現金股利基準日為 114 年 4 月 4 日，並於 114 年 4 月 25 日發放。 

3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。 

(四)本次董事會決議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響： 

不適用(本公司未公開 114 年度財務預測)。 
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(五)員工及董事酬勞 

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍 

本公司年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥

不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損

時，應預先保留彌補數額。 

上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬

公司員工。 

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基

礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。 

˙員工及董事酬勞之估列基礎，係按章程之規定，以本公司各該段期間扣除員工及

董事酬勞前之稅前淨利乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數(不

低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞)為估計基礎。 

˙其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議分派員工酬勞前一日之普通股收

盤價計算。 

˙若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為

次年度之損益。 

3.董事會通過分派 113 年度員工及董事酬勞情形 

˙員工現金酬勞新台幣 1,363,545,333 元，董事酬勞新台幣 72,722,418 元。 

˙本次分派之員工及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異

數、原因及處理情形：無差異。 

˙以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計

數之比例：不適用(未以股票分派員工酬勞)。 

4.112 年度員工及董事酬勞之實際分派情形： 

˙員工現金酬勞新台幣 814,142,600 元，董事酬勞新台幣 43,051,019 元。 

˙112 年度實際分派員工及董事酬勞與原董事會決議通過擬議分派情形相同。 

(六)公司買回本公司股份情形：無。 

二、公司債辦理情形 

(一)海外無擔保可轉換公司債：無。 

(二)國內無擔保普通公司債：無。 

(三)交換公司債資料：無。 

(四)總括申報發行公司債情形：無。 

(五)附認股權公司債資料：無。 

三、特別股辦理情形：無。 
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四、海外存託憑證辦理情形 

(一)發行情形 

發行日期 
項目 

88 年 11 月 9 日 90 年 5 月 21 日 

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡 盧森堡 
發 行 總 金 額 美金 122,160,000 元 美金 174,816,000 元 
單 位 發 行 價 格 美金 15.27 元 美金 6.07 元 
發 行 單 位 總 數 8,000,000 單位 28,800,000 單位 

表 彰 有 價 證 券 
之    來    源 

參與發行股東： 
金寶電子工業股份有限公司 

1.參與發行股東：44,000,000 股 
(1) 金寶電子工業股份有限公司 
(2) 鵬寶科技股份有限公司 
(3) 鯨寶科技股份有限公司 

2.仁寶現金增資：1,000,000,000股 
表彰有價證券之數額 仁寶普通股 40,000,000 股 仁寶普通股 144,000,000 股 

存 託 憑 證 持 有 人 
之 權 利 與 義 務 

1.表決權： 
存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法律之相關規定表彰

股票之表決權。 
2.股利分配、股票認購權及其他權益： 
除存託契約另有規定外，與普通股相同 

受     託     人 無 無 
存   託   機   構 美商摩根大通銀行 美商摩根大通銀行 
保   管   機   構 渣打國際商業銀行 渣打國際商業銀行 
未 兌 回 餘 額 904,622 單位(114 年 3 月 31 日) 
發 行 及 存 續 期 間 
相關費用之分攤方式 

由參與發行股東負擔 
由本公司與參與發行股東 
依比例負擔 

存 託 契 約 及 保 管 
契約之重要約定事項 

詳下說明 

每 
單 
位 
市 
價 

113 年 
最高 美金 $ 6.4 
最低 美金 $ 4.5 
平均 美金 $ 5.56 

當年度 
截至114年3月31日 

最高 美金 $ 6.05 
最低 美金 $ 4.8 
平均 美金 $ 5.65 

 

(二)存託契約及保管契約重要約定事項 

1.存託契約之重要約定事項 

■存託憑證 

每一存託憑證表彰五股之仁寶公司普通股股份。 

■轉讓/交割 

存託憑證之所有權將經由美國 Depository Trust Corporation (下稱「DTC」) ，
歐洲的 Euroclear 和 Clearstream 之帳面交易交割系統證明之。存託憑證之轉讓
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僅得經由 DTC，Euroclear 和 Clearstream，依其一般規則及營業程序為之。 

■仁寶股份之存託暨兌回 

存託憑證持有人於存託憑證首次發行及存託後，得依中華民國法令、存託契

約、保管契約規定，支付相關費用後，請求兌回及交付該存託憑證表彰之原有價

證券。存託憑證持有人亦得要求存託機構出售該存託憑證表彰之原有價證券。存

託機構應依存託契約之規定將出售所得價金，於扣減因出售所生之相關費用及稅

捐後，結匯成美金匯予請求出售存託憑證之持有人。 

海外存託憑證之再發行將依據中華民國行政院金融監督管理委員會之規定

及存託契約與保管契約規定之程序辦理。 

本存託憑證於盧森堡證券交易所掛牌交易。 

■股利、其他利益分配及權利 

存託機構收到仁寶公司分配之現金股利後，應依中華民國法律規定將此新台

幣現金股利結匯為美金，並於扣除存託機構之費用與相關稅捐後，將此部份美金

依各該持有人持有存託憑證所表彰之原有價證券數額比例分配予存託憑證持有

人。 

仁寶公司就原有價證券發放股票股利(包括盈餘轉增資及資本公積轉增資所

配發之股票股利)時，於中華民國法令許可之範圍內，存託機構得依存託契約，調

整總存託憑證之數額後，由 DTC，Euroclear 和 Clearstream 按各存託憑證持有人

持有存託憑證數額之比例增發存託憑證，並分配予存託憑證持有人。如無法依存

託契約的規定增發存託憑證，存託機構將出售所取得之股票股利並將出售所得之

金額於扣減存託機構之費用與相關稅捐後，分發予存託憑證持有人。倘有上述出

售股票股利之情事，應依存託契約及中華民國法令辦理之。 

■稅捐 

1. 仁寶公司給付之現金或股票股利應依給付當時之有效稅率扣繳稅款。 

2. 兌回存託憑證且要求存託機構於台灣證券交易所出售相當之原有價證券之存

託憑證持有人，其出售價金將被課以依出售當時有效稅率計算之證券交易稅。 

3. 依目前中華民國法令之規定，停徵證券交易所得稅。如屆時中華民國法律變更，

則應按當時規定辦理。 

 

2.保管契約之重要約定事項 

■交付原有價證券以發行海外存託憑證 

仁寶公司發行之原有價證券應連同保管機構所要求之文件交付予保管機構，

以作為發行海外存託憑證之憑藉。 

■通知存託機構發行存託憑證 

保管機構於收到仁寶公司已發行之原有價證券後，應立即通知存託機構原有

價證券之寄存以發行海外存託憑證。存託機構應於收到上述通知後，於法令許可

之範圍內，發行並交付表彰原有價證券之海外存託憑證予存託憑證持有人。 
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■海外存託憑證兌回時原有價證券之交付 

存託憑證持有人請求兌回註銷存託憑證時，存託機構應立即通知保管機構交

付所表彰之原有價證券予存託憑證持有人或其指定之人。保管機構得向存託機構

所指定之人收取足以支付因此發生之任何稅捐或其他費用。 

■基準日之股數確認 

保管機構應於每一登記基準日營業終了時，向存託機構報告其所保管仁寶公

司原有價證券之數額。 

 

五、員工認股權憑證辦理情形：無 

六、限制員工權利新股辦理情形：無  

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無 

八、資金運用計畫執行情形 

(一)前各次發行或私募有價證券尚未完成者之執行情形：無 

(二)最近三年度發行或私募有價證券已完成且計畫效益尚未顯現者：無 
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肆、營運概況 

一、業務內容 

(一)業務範圍 

1.主要業務內容及其比重 

■主要業務內容 

筆記型電腦(Notebook)、電競筆電 (Gaming notebook)、2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)、
一體式電腦(AIO)、5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決

方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network 
solution)、平板電腦(Tablet)、智慧型手機(Smartphone)、智慧型穿戴裝置(Smart 
Wearable Devices)、無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)、智慧顯示產品

(Smart Display Products)、AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)、智慧家

庭裝置(Smart Home Devices)、智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)、
智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System) 、
車用電子(AE)、伺服器(Server)之研發、設計、產製及銷售。  

 

■ 113 年度主要產品之營業比重如下： 

項目 營業比重 
5Ｃ電子產品 99.6% 
其        他 0.4% 

合   計  100% 
 

2.公司目前及計畫開發之產品:  

■筆記型電腦(Notebook)  

在 113 年度，仁寶憑藉卓越的研發效率與精準的市場洞察，推出搭載各大晶

片領導廠商——英特爾（Intel）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等最新一代

製程技術處理器的筆記型電腦。我們持續發揮系統整合與製造的核心優勢，幫助客

戶快速導入新一代筆電產品，並針對 AI 運算、個人化體驗及資安強化等市場需求，

全面擴展產品布局，涵蓋從入門級到高階市場的各類型機種，確保品牌客戶能在不

同細分市場中保持競爭優勢。 

隨著全球經濟仍受通膨壓力、利率政策變動及地緣政治衝突影響，PC 市場面

臨多重挑戰與機會。一方面，企業數位轉型推動商用市場持續成長，Windows 10
支援終止帶動企業與政府機構的換機需求，而 AI PC 的發展則為高效能筆電市場

帶來新的增長機會。另一方面，消費市場仍受總體經濟不確定性影響，消費者購買

力回升的速度不均，導致筆電市場復甦仍具區域性差異。然而，生成式 AI（GenAI）
的發展加速推動終端裝置升級，筆記型電腦成為 AI 運算的重要應用載體，品牌客

戶紛紛強化其 AI PC 佈局，涵蓋入門、中階及高階產品，以滿足不同市場需求。 
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展望 114 年度，仁寶將持續強化 AI PC 產品線，與主要技術夥伴合作，導入

更先進的 AI 運算架構與智慧資源管理技術，進一步提升終端裝置的運算效能與使

用體驗。此外，我們將密切關注地緣政治變局對供應鏈的影響，靈活調整全球生產

與供應鏈策略，確保產品交付穩定性。同時，透過強化研發資源、深化客戶合作與

優化製造效能，仁寶將在 114 年度進一步推動筆記型電腦技術創新，協助客戶在

AI 時代的市場競爭中保持領先地位，實現雙方的長期成長與價值提升。 

         ■電競筆電 (Gaming Notebook) 

電競市場持續擴大，仁寶積極投入電競筆電的研發，與客戶攜手將其推向市場。

隨著電競遊戲的不斷演進，消費者對高效能、沉浸式體驗的電競筆電需求不斷增加，

期待在各種場景中展現卓越表現。仁寶致力於打造多樣化的產品設計，融合最先進

的技術，以滿足不同電競玩家的需求。這些產品包括應用最新製程的處理器和繪圖

晶片，以及創新的專利技術和先進的散熱方案，以提供客戶最佳的遊戲體驗。如今

邁入 AI 世代，全新一代的處理器與顯卡技術將 AI 深度融合於電競筆電，透過 
AI 演算優化遊戲效能、畫質與流暢度，為玩家帶來更沉浸、更智慧的極致遊戲體

驗。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)   
2-in-1 筆電因具備多模態應用模式，不僅透過 Windows 11 提供傳統筆電功

能，還兼具平板電腦的觸控操作與高機動性，吸引追求多元應用的消費者選購。仁

寶憑藉豐富的研發經驗，提出多種創新概念，將不同設計與尺寸的 2-in-1 筆電結

合獨家技術、環保材質及創新散熱技術，在市場上創造全新需求，並深獲客戶與消

費者一致好評。 

■一體式電腦(AIO)   
一體式電腦產品已問世多年，是以主機與螢幕整合一體，薄型化與造型化，加

上優美之外型設計，已經與許多家庭與公司行號取代以往之桌上型電腦；仁寶在設

計這類產品時，不僅採用了可調整螢幕角度的獨特旋轉鉸鏈，更加入人工智慧功

能、手機無線充電技術，並使用永續環保材質，旨在提供最佳的使用者體驗。仁寶

之筆記型電腦基本技術與一體式電腦相通，能迅速切入該項產品。 

■5G終端應用產品、5G小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User   
  Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution) 

5G 通訊及相關應用為全球運營商的一致發展趨勢。5G 提供了三種主要的使

用情境，包括行動寬頻服務(eMBB)、多機器型態通訊(mMTC)、和超高可靠和超低

延遲通訊(URLCC)。這些使用情境可為各種產業和新興應用服務提供支援。 

仁寶秉持長期在通訊產業的技術深耕與優勢，提供完整 5G 通訊終端產品、行

動網路設備以及端到端整合的 5G 企業專網解決方案。其中 5G 通用型整合通訊模

組(Module)，符合 3GPP Release R15/R16/R17 規範、向下相容 4G LTE/3G WCDMA、
支援高速 LTE Cat.20、同時支援 5G NSA & SA 組網模式。支援多標準與頻段包含

WCDMA/ TDD-LTE/ FDD-LTE，頻段包含 5G FR1 (Sub-6GHz) 與 5G FR2 毫米波 
(mmWave)等全球頻帶需求、並帶有 GPS/GNSS 全球定位系統、與 eSim 等功能，

為未來 5G 互連網應用所不可或缺的通訊基礎。 
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3GPP Release 17 (B5G) 中引入的新概念，利用衛星通訊技術擴大了 5G 網路

的覆蓋範圍，從而實現了全球性的無線通訊網路，同時也為通訊產品和服務開拓了

全新的市場。隨著未來的發展方向，通訊技術的多元化和高度可靠性將成為通訊領

域的重要方向，將合 B5G 通訊協議緊密結合。 

仁寶更基於整合長期於消費性電子上設計、研發、與製造等專業經驗，提供數

種 5G 終端產品參考設計，並與客戶及合作夥伴，共同合作設計、開發、量產出終

端產品，例如：5G 分享器(Mifi)、5G 路由器(5G CPE)、5G 筆記型電腦(5G NB)、
5G 頭戴式顯示器(AR/VR)、5G 無人機(Drone)、5G 機器人(Robot)、5G 即時相機

(Camera)、5G 工業用電腦與路由器(IPC and Industrial Router)、5G 隨身連網裝置

(USB Dongle)…等 5G 終端產品。 

奠基於經年累積的通訊技術以及與夥伴協同合作開發的經驗，仁寶近年亦致

力通訊網路設備的開發，在 5G 開放式網路架構的推波助瀾下，積極結盟國內外策

略合作夥伴，產品發展如 5G 整合小基站(Integrated Small Cells)、ORU、5G AI 網
路管理(5G Network Management)等產品，構建一個開放、智能、高效、節能且可持

續的網路生態系，以支持未來多元化的應用需求並提供企業專網及公網解決方案。 

5G 終端產品、網路設備、企業專網及公網解決方案，未來會持續廣泛應用於

各種領域與產業類別，舉凡娛樂、文化、旅遊、金融、醫療、交通、教育、工業、

農業、政務與電力公用事業等產業。 

■平板電腦(Tablet)   
仁寶長期深耕於消費型平板電腦及電子書產品，以豐碩之量產實績、專業的技

術經驗及可靠之生產品質，深得全球領導品牌客戶及消費者的認同。近年來，面臨

全球平板及電子書市場需求減緩趨勢，仁寶亦力求產品性能的提升及製造成本的

優化，並發展因應新應用所產生的平板電腦商機，以開拓市場及提高毛利。 

■智慧型手機(Smartphone)   
仁寶在智慧型手機領域累積超過 15 年的設計開發及製造經驗，深得產業領導

品牌客戶的信任與認同。近年來主力於智慧型手機代工，故對於智慧型手機工廠持

續增加自動化組裝及測試設備，便於工廠生產組裝、品質改善及產能提升。並配合

客戶市場策略發展 AI 功能智慧型手機等新功能應用，展望帶動銷售成長趨勢。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)  

憑著在智慧型產品累積的設計能力與規模量產的能力，仁寶於 Google Wear 
OS 智慧型手錶的出貨量數年全球第一。除了加強在研發技術上開發更輕薄省電與

最新感測器的智慧型手錶，積極地擴展其他穿戴式產品線及應用，提供客戶更多樣

的智能穿戴裝置解決方案。 

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)  
根據世界衛生組織的數據，全球約有 4.66 億人患有聽力損失，其中約 3,400 萬

是兒童。隨著人口老化和噪音污染的增加，這一數字預計將持續上升。透過無線藍

芽技術基礎，仁寶持續發展聽力相關藍芽耳機技術，包括空間廣播、延長使用時間、

配戴舒適度以及利用 AI 自動偵測不同環境發展出自適應降噪技術與通透模式，使

助聽器的使用體驗更加便捷和舒適；根據最新的藍芽標準，除了藉由 LE Audio 開
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發藍芽耳機低延遲整合系統，並且導入最新的 AuroCast 技術提供更靈活和高效的

音頻傳輸體驗。仁寶將持續在無線藍芽耳機、無線藍芽輔聽器以及無線藍芽助聽器

等產品發展最新技術，提供助聽使用者更方便以及便利的輔具，改善他們的生活。 

■智慧顯示產品(Smart Display Products) 

消費者對於使用智慧電視收看串流媒體已經非常習慣。隨著消費者需求的變

化，仁寶利用其累積的技術優勢，結合客戶需求和策略夥伴的合作，計劃在 114 年

量產全美市佔第一之智慧串流平台新機種上市。未來，仁寶將持續優化影像品質設

計、結合生成式人工智慧(GAI)應用之設計、整合大尺寸觸控、超高亮度背光、透

明 OLED 面板等技術，除了消費市場也將面向商用、GAI 教育用與特定用途市場

的新商機。 

■AR/VR智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)  

AI/AR 眼鏡在 114 年引起全球市場關注，預計 119 年前出貨量將高速成長。

仁寶整合電腦運算、顯示技術與智慧穿戴裝置的設計能力與製造經驗，與國際晶片

大廠高通公司深度合作，提供的 AR/VR 解決方案已獲多項垂直領域客戶採用。未

來將持續針對顯示技術方面，Micro LED/LCoS 搭配光波導方案，開發能滿足體積、

造型接近一般眼鏡的需求，而 AI 眼鏡用戶與業者皆重視拍照功能，仁寶也利用在

智慧型手機累積的經驗，開發更小尺寸可透過軟體校正產生高品質的相片技術，提

供使用者更多更好的體驗。針對垂直領域客戶，持續優化系統以及往輕量化發展，

結合 5G 通訊的軟硬體解決方案，滿足客戶需求的 5G+AR/VR 智慧型解決方案。 
■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)   

近年隨著物聯網 (Internet of Things，IoT)及人工智慧(AI)的發展，搭載智能語

音助理的智慧家庭裝置，已成為智慧家庭的控制中心。仁寶憑藉著既有生產與設計

智慧行動裝置的能力，運用在智能音箱(Smart Speaker)、智能顯示器(Smart Display) 、
智能攝影機(Smart Camera)發展上，已獲得客人肯定。未來將持續結合人工智慧聚

焦大型語言模型，精進智能語音的效能，並且結合 Matter 標準，提升更多的使用

者體驗。未來也將擴大產品的深度及廣度，並藉由 Matter 為智慧家庭發展基石拓

展產品領域。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 

伴隨高齡化社會來臨，引領健康照護與運動產業蓬勃發展，其中智慧裝置逐

步融入生活，讓智慧健康照護蛻變為跨產業合作的焦點。仁寶集團透過資通訊整合

優勢與豐富的產品開發經驗，執行多項產業結盟策略，積極切入醫療院所、定點照

護(Point of Care, POC)如:長照機構以及居家醫療等市場；並透過科技與人性化設計，

研究開發雙陽壓呼吸器(Bilevel Ventilator)、射頻熱消融系統(Radiofrequency ablation 
system)、腦波機與人工智慧腦波壓力評估系統 (AI Stress EEG Assessment System)
以及醫用手持式音波 (Handheld Ultrasound)等產品，協助照護人員提供更高品質的

服務，同時也期許提供健康照護需求者更理想的生活品質。 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System) 

看準 AI 市場基礎影像資訊建設需求漸增，在國際醫療市場領域，小型醫

院、診所或遠距醫療站對於傳統閱片系統的汰換需求，仁寶積極切入智慧醫療影
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像系統，包含 PACS(Picture archiving and communication system)或智慧手術影像

系統(Smart Operating Room)，期許能為醫院或醫療相關診療場域提升 AI 的基礎

建設。並積極開發冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統、呼吸器脫離時

機人工智慧輔助評估系統等人工智慧輔助評估系統，協助解決臨床醫師痛點，提

高醫療服務品質。已取得衛福部食藥署智慧醫療器材的產品上市許可。 

■車用電子(AE)  
本公司車用電子事業本部目前主要產品有車用資訊通訊系統(Telematics)、汽

車資訊影音娛樂系統(In-Vehicle-Infotainment) 與先進駕駛輔助系統（Advanced 
Driver. Assistance Systems, ADAS），客戶主要為國際一階汽車供應商與汽車大廠。    

■伺服器(Server)   
雲端應用市場正經歷變革性的增長，數據存儲和計算分析正大規模遷移至基

於雲的伺服器基礎架構。面對市場演進，仁寶採取積極的以客戶為中心的研發和市

場拓展策略並擴大在高密度計算能力和精準性能管理方面的研發投資，同時與客

戶建立更積極直接互動，以深入了解不斷變化的技術痛點和市場需求。這一戰略不

僅限於傳統伺服器設計，而是專注於開發全面的解決方案，以直接應對客戶的基礎

設施挑戰。通過與企業及數據中心的緊密合作，仁寶旨在不僅提供高性價比的伺服

器設計與製造，還希望成為客戶應對複雜基礎設施挑戰的合作夥伴，從而在競爭日

益激烈的市場中實現差異化。面對技術格局的深刻變革，仁寶正在戰略性地擴展其

數據中心基礎設施能力，並將重點放在快速增長的 AI 生態系統上。  

儘管雲服務提供商市場競爭激烈，仁寶可憑藉其強大的 OEM/ODM 基礎，制

定獨特的市場進入策略。鑑於計算需求的指數級增長，仁寶正積極拓展基礎設施生

產佈局，以滿足通用計算、高性能計算（HPC）、存儲及 AI 技術等多元化複雜工

作負載的需求。公司在硬體製造方面的深厚專業能力，為其在企業計算、科學研究

及AI等應用等領域開發解決方案並提供競爭優勢。通過發揮製造優勢和技術創新，

仁寶旨在抓住市場機遇，以 AI 作為主要增長引擎，在不斷演進的計算基礎設施市

場中確立自身作為新興關鍵供應商的地位。 
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 (二)產業概況 

1.產業之現況與發展 

■筆記型電腦(Notebook)   
113 年度全球筆記型電腦市場在企業換機需求帶動下回溫，總出貨量達 1 億

9 千萬台，較前一年成長 3.1%。Windows 10 支援終止促使企業加速升級設備，商

用筆電需求保持穩定增長。展望 114 年度，隨著 Windows 10 正式進入終止支援階

段，企業將優先投入 IT 預算進行設備汰換，確保系統安全性與作業環境的穩定性。

品牌廠商將持續提升 AI 運算能力與管理功能，以強化產品競爭力並提升商用市場

滲透率。消費市場的成長動能來自 AI 技術的普及。生成式 AI 與本地端 AI 的發

展，使筆記型電腦在智慧助理、語音識別與影像處理等應用中具備更高效能，進一

步推動換機需求。然而，美國關稅政策的變動可能對供應鏈成本結構產生影響，進

而衝擊市場價格與品牌策略。仁寶憑藉多元化產地布局與穩健的供應鏈管理，將與

品牌夥伴緊密合作，靈活應對市場變局。AI 技術的深化與企業換機潮的持續推動，

將成為 114 年度筆記型電腦市場穩定成長的關鍵動能。  

■電競筆電 (Gaming Notebook)  

在 113 年度，全球遊戲市場持續成長，遊戲公司營收穩步提升，遊戲玩家數

量亦不斷增加，直接帶動電競產業的發展。此外，電子競技運動風氣日益盛行，進

一步推升對高效能遊戲電腦的需求，促使電競筆電品牌廠商積極拓展市場。 然而，

受全球經濟不穩定影響，加上新世代獨立顯卡預計於次年推出，消費者在購買決策

上變得更加謹慎。整體而言，113 年度電競筆電出貨量仍呈小幅成長，達 2,500 萬
台，略高於整體筆記型電腦市場的成長率。展望 114 年度，NVIDIA 即將推出全

新世代獨立顯卡，多款重量級 3A 大作陸續上市，再加上 AI 在電競市場的創新

應用，預期將進一步提升電競產品的吸引力，推動電競筆電市場持續增長。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)   
經過多年的發展，2-in-1 筆電不僅在價格上持續保持競爭力，更針對不同使用

模式推出適用於各類市場的產品。此外，疫情後數位轉型加速，以及數位內容日益

豐富，如串流服務、線上遊戲、電子書、多媒體應用與商業服務等新興應用模式的

興起，也進一步推動了 2-in-1 筆電的市場需求。根據 IDC 統計，113 年度全球 
2-in-1 筆電出貨量約 9,200 萬台，預估 114 年度，各大廠商除了持續提供更具性

價比的產品外，AI 與 2-in-1 筆電的結合亦將成為市場發展的關鍵趨勢，進一步提

升智慧化與個人化的使用體驗，引領市場持續成長。  

■一體式電腦(AIO)   
目前一體式電腦領域以惠普 (HP)、聯想 (Lenovo)、與蘋果 (Apple)、戴爾（Dell）

位居前四強，並囊括 8 成以上的市占。品牌業者相繼將人工智慧導入並優化視訊

和音訊品質，各廠商也在產品的規格與設計上力求推陳出新。預計 114 年度一體

式電腦的出貨表現將維持穩定在九百萬台左右。   

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 
5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN and Private Network solution) 
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 根據愛立信行動趨勢報告指出 113 年全球約有 83 億行動網路用戶數，5G 用

戶數占行動用戶總數的四分之一。這一成長趨勢將在預測期內繼續保持，預計到

116 年，5G 用戶數將首次超過 4G，成為主要的行動接入技術。根據 GSA 統計，

至 114 年初全球已有 333 家電信運營商在 122 以上國家正式商轉 5G 網路服務。全

球共有 156 家運營商正在投資 5G 獨立組網技術，涵蓋從評估到正式推出的各階

段。其中，根據 GSA 的統計，已有 70 家運營商在全球公共網路中正式或試營運

了 5G 獨立組網服務。至 114 年 2 月，全球市場上已有超過 2,804 款 5G 終端產品

發佈，產品種類包含了手機(Smartphone)、網路分享器 (Mifi)、筆記型電腦 (5G NB)、
路由器(CPE)、平板電腦(Tablet) 、電視(TV)、車用通訊設備(in-Vehicle Devcie) 、
機器人等類別，其中包含了許多已採用仁寶所提供之 5G 解決方案之產品已在市場

上販售。本公司將持續擴展不同 5G 應用領域之合作夥伴，開發更多元 5G 的終端

產品。 

根據最新市場研究報告指出，全球 5G 小基站市場規模將在 116 年達到 188 億

美元，5G 基礎建設的部署正在加速。全球企業專網 RAN 設備市場規模將成長至

42 億美元。116 年全球 5G RAN 市場將達到 1,000 億美元。仁寶多項新品橫跨 5G
小基站及 5G O-RAN 專網技術，不僅開啟全新的連網速度時代，更為企業專網、

車聯網與智慧工廠應用帶來突破性，預期小基站將是提升 5G 覆蓋率及垂直應用的

關鍵。 

■平板電腦(Tablet)   

根據 IDC 數據，113 年度全球平板電腦市場雖然已從 112 年市場谷底回升，

然市場整體仍呈現向下萎縮趨勢受到大尺寸螢幕手機持續侵蝕平板市場展望未來

中美對抗與區域經濟風險的持續影響以及平板電腦缺乏新應用新性能的影響，以

及領先品牌蘋果未能對 iPad 產品進行任何更新，皆對平板電腦市場的換機需求產

生一定影響。 

隨著華為、小米（Xiaomi）、榮耀（Honor）、vivo、OPPO 等智慧型手機廠商

的入局，未來平板電腦市場的競爭將更為激烈。這些廠商憑藉其在智慧型手機領域

的技術和經驗，將為平板電腦市場帶來更多的創新和競爭，也將推動平板電腦市場

的技術進步和價格競爭，促進市場的發展。 

不過像是商務運用與教育為目的的中高階平板，作為取代其他現有裝置的替

代品仍有需求；未來仁寶將持續關注與因應市場的變化，提供消費者具競爭力且多

元的平板產品。 

■智慧型手機 (Smartphone)   
據 IDC 統計智慧型手機市場經歷兩年的衰退後，113 年隨著總體經濟壓力的

減緩，以及生成 AI 功能手機的誕生，全年度以 6.4%的成長率達到全球 12.4 億台

的銷售量。展望 114 年，智慧型手機市場在更多 AI 技術的導入與 5G 持續布局，

將能進一步帶動市場需求與成長。仁寶也積極配合客戶市場策略彈性調整生產基

地，以較低的成本優勢及銷售價格，期以擴展更大的市場占有率。 
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■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)   
根據 IDC 統計資料，113 年智慧手錶整體市場年衰退 4.5%。Apple watch 雖持

續維持市佔第一，然銷量持續衰退。市場相對增幅主要來自低階產品，尤其以中國

與印度市場為動力。此外 Google WearOS 動力相對強盛僅微幅衰退不到個位數。

仁寶持續提供製造並導入最新技術服務，提供更多產品差異化選擇，為領導品牌客

戶推出各式最新技術產品與應用開發。結合上游廠商與最新一代智慧手錶開發平

台，滿足客戶目標市場的產品功能，並根據品牌客戶的終端客群屬性與需求，提供

多樣的產品設計方案。 

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 
根據 Global Information 的報告，112 年全球智慧耳機市場規模估值為 93 億美

元，預計到 121 年將增長到 388 億美元，年複合增長率為 17.2%。無線智慧藍牙耳

機市場在近年來快速增長主要來自於技術的進步(藍芽 5.3 LE Audio 高音質低延遲、

AuroCast 高效音頻傳輸體驗)，消費者需求增加(智慧型手機取消耳機孔、以及無線

的便利性)，多樣化應用場景(不僅聽音樂跟通話，使用者還有運動、遊戲等場景)。
仁寶除了持續在藍芽耳機增加聽力服務、次世代藍牙技術 LE Audio，給使用者更

好的音質、更省電、充電間隔時間及有效距離拉長，還具備同時連接多台的廣播功

能，仁寶將逐一推出相關週邊產品，藉由仁寶專業的整合技術，希望與客戶一同開

創娛樂、醫療、公共服務等新市場。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 
據市調公司統計，在 113 年底全球液晶電視產業受到美國新任總統可能發動

關稅戰之影響而提前拉貨，全球整體出貨總數約 2.03 億台(年增 1.2%)。北美市場

雖然通膨趨緩但總統選舉帶來不確定因素，通路提前拉貨但市場需求觀望，以至於

各大通路庫存水位提高。展望 114 年度，中美關稅、烏俄戰爭影響仍舊存在，消費

市場需求持續保守，面板產能調控等各種挑戰不容樂觀。本公司將優化經營體質及

維持良好彈性，持續深耕策略夥伴關係，厚積薄發研發能量，除消費性市場外另朝

向商用市場與 GAI 教育市場與特定用途市場發展，以求穩定獲利成長。 

■AR/VR智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices) 
113 年，延展實境（XR，包括 VR、AR 和 MR）市場正迎來高速成長，根據 

TechNavio 的市場報告，全球 XR 市場規模預計將在 113 年至 118 年間達到 18,429
億美元，年複合增長率（CAGR）高達 64.5%，此一成長動能主要來自於企業應用

的擴展、消費級設備的普及，以及 AI 和雲端運算的技術突破。在硬體方面，XR 
設備市場正快速擴張，根據 The Business Research Company 的分析，全球 XR 硬
體市場預計將以 41.9% 的年複合增長率成長，並在 117 年達到 5,503.6 億美元。隨

著硬體技術突破、5G/AI 賦能、應用場景拓展，XR 產業將進一步改變人類的互動

方式，並成為數位經濟發展的重要推動力。未來數年內，XR 不僅將在消費市場、

企業應用與工業自動化領域發揮更大影響，也將加速融合元宇宙（Metaverse） 概

念，打造更具沉浸感與互動性的數位世界。 
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■智慧家庭裝置(Smart Home Devices) 

在 114 年，智慧家庭市場的發展將受到技術進步和消費者需求變化的驅動。

語音助手將成為智慧家庭設備的核心控制平台，允許用戶通過語音命令管理各種

家電和系統，實現更自然的互動方式。這不僅提升了用戶體驗，還促進了語音技術

的普及。 

人工智慧（AI）技術將在家庭管理中將扮演重要角色。通過分析使用數據，AI
可以預測設備故障並進行預測性維護，從而提升設備的使用效率和壽命。這不僅提

高了設備的可靠性，還能降低維護成本，為用戶提供更高效的服務。 

隨著物聯網（IoT）技術的進一步發展，各種家居設備將更加互聯互通，形成

一個完整的智慧生態系統，使得家庭生活更加便利。這種互聯性促進了設備之間的

協同工作，提供更高效的家庭管理解決方案。 

智慧家庭系統將根據用戶的生活習慣自動調整能源使用，例如智能調節空調

和暖氣，以實現舒適度與節能效果的最佳平衡。這有助於降低能源消耗，並促進可

持續發展。 

穿戴式裝置和智慧感測器將與智慧家庭系統整合，提供健康監控功能，幫助用

戶掌握自身健康狀態並提供個性化建議。這提升了用戶的健康管理能力，並促進健

康生活方式。 

隨著安全意識的提升，智慧監控攝影機、智慧門鎖等安全設備將成為家庭的重

要組成部分，以增強居住安全性。這些設備提供先進的安全功能，讓用戶可以遠程

監控和控制家庭安全。 

邊緣計算技術將提高數據處理效率，使得智慧設備能夠更快地做出反應，進一

步提升用戶體驗和系統性能。這有助於減少延遲，並提供更即時的服務。 

根據 Omdia 的預測，到 114 年，智慧家庭市場規模將達到 1,780 億美元，顯

示出該領域的巨大商機和潛力。這些趨勢表明，智慧家庭市場將在未來幾年內持續

增長，並且技術進步和消費者需求將是主要驅動力。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 

近年來醫療體系的人力缺口逐步擴大，醫護人員負荷增加，有效調配人力與資

源的系統成為醫療院所的剛性需求，有鑑於美國積極導入電子病歷與醫院管理系

統的成功經驗，仁寶也積極評估國外優異服務，進而投入資源，期許能提供台灣醫

療更優質的服務。 

另外隨著高齡趨勢與物聯網科技盛行，醫療與健康照護也由醫院為核心，逐漸

展延至居家照護和個人健康管理，仁寶積極整合個人健康管理相關設備，提供居家

與定點照護族群的服務與產品。 
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此類產品中，雙陽壓呼吸器(Bilevel Ventilator)在 COVID 後疫情時代，市場具

有顯著的成長，廠商因應競爭，開始逐步強化噪音、服務、美感等特色。射頻熱消

融系統(Radiofrequency ablation system)部分，其應用領域比重約為軟組織消融 60%、

疼痛治療 25%、心臟 15%；其中疼痛治療之市場成長最為快速。醫用手持式音波 
(Handheld Ultrasound)代工市場亦表現亮眼，因台灣廠商精於電子垂直整合能力，

能爭取 30%左右之成本優勢。 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)   

醫療人工智慧方案在近幾年市場雖蓬勃發展，但獲利模式仍以以硬帶軟較為

穩健。人工智慧之應用，主要利基在於提供輔助，減少醫護負擔、降低犯錯機率、

增加服務效率等。台灣之廠商中，市場表現較佳者，包含長佳智能、君御智醫、廣

達等。 

■車用電子(AE)  

近年來世界各國政府針對汽車廢氣排放標準、安全標準要求法規漸趨嚴格，並

陸續訂定其具體實施時程，電動化(Electrification)、連網(Connectivity)及先進駕駛

輔助系統/自動駕駛(ADAS/AD)成為汽車產業主要發展三大主軸。 

技術上破壞性創新，加上 IT 產業公司（如 Google）、新創公司(如 AI 、感測

器新創公司)、服務平台公司（如 Uber）紛紛跨入汽車產業，汽車傳統供應鏈與競

爭環境產生很大的變化。汽車製造廠受到新興競爭者進入及新科技導入驅動，調整

其營運策略與結構，近三年受到疫情及缺料影響，其全球採購模式也隨之轉變。本

公司因應產業變化，除已具備 IATF16949, ISO 26262 認證外，技術上亦朝向 5G 通

訊網路及 ADAS 相關技術佈局與開拓市場，已於 110 年在美國印第安納州及 112
年在墨西哥另闢生產與交貨據點，以滿足北美市場需求。將於 114 年在波蘭設立

新工廠，預計於 114 年第二季完工，專注於車用電子產品的生產，以因應市場需

求。屆時，仁寶將從 Tier 2 供應商提升為 Tier 1 供應商，進一步提升市場競爭力。 

■伺服器(Server)  
全球伺服器市場當前正處於深度不確定的局勢之中，面臨複雜的技術與策略

動態。新興的 AI 軟體框架，如 DeepSeek R1，雖展現出巨大的潛力，但仍處於技

術變動階段；與此同時，主要雲端服務商在投資策略上趨於謹慎，這從近期數據中

心擴張放緩及行業內的戰略整合可見一斑。這些發展帶來了市場的不確定性，使整

體環境呈現出機遇與風險並存的局面。  

雲端服務供應商及企業客戶在硬體投資上愈發謹慎，正仔細評估 AI 基礎設

施技術的長期可行性。除了傳統的大型語言模型（LLM）應用外，市場在生成式 AI 
(Agentic AI) 與實體 AI (Physical AI)等新興領域展現出強勁的增長潛力，預示著更

廣泛且多元的計算生態系統正在形成。 

在這樣的背景下，IDC 預測 113 年 x86 伺服器出貨量將達到 1,246 萬台，

而  Gartner 預估全球伺服器出貨量將在 117 年前保持  6% 的年複合增長率

（CAGR）。當前市場在 AI 與數據中心基礎設施的快速演進中，仍處於技術創新、

投資謹慎與策略調整的微妙平衡，並且正在超越傳統 AI 計算範疇，迎向更廣闊

的發展前景。 
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2.產業上、中、下游之關聯性 

■筆記型電腦(Notebook)   

筆記型電腦產業已高度成熟，台灣廠商憑藉完整供應鏈體系，涵蓋零組件供

應、製造運籌與品牌支持，展現高度靈活性與競爭力。仁寶作為全球領先的 ODM，

擁有強大的系統整合與供應鏈管理能力，透過全球製造布局確保穩定供貨，並迅速

應對半導體 IC 元件、CPU、LCD 面板、固態硬碟等關鍵技術與市場變動，持續優

化成本與生產效能，以提升競爭力。 

隨著地緣政治影響、供應鏈重組與半導體競爭持續深化，全球製造業正面臨結

構性轉變。ODM 與 OEM 廠商積極分散產能以降低風險，而仁寶憑藉靈活的全球

製造與供應鏈調度能力，確保客戶在市場變動中保持穩定供應與競爭優勢。主要品

牌客戶如戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）、宏碁（Acer）與華碩（ASUS），
持續擴大市場布局，推動 AI PC 與高效能筆電發展。仁寶不僅提供穩定的製造支

援，亦協助品牌夥伴優化產品策略，透過創新設計與先進技術，掌握 AI 應用、企

業換機與市場升級帶來的機會，進一步強化產品競爭力。 

此外，全球環保法規日趨嚴格，市場對低碳、回收材料與環保設計的需求快速

增長。仁寶積極與品牌夥伴合作，導入高效能架構、環保材料與製程優化，降低碳

足跡並提升產品價值，確保符合市場趨勢與法規要求，同時展現永續行動力。 

■電競筆電 (Gaming Notebook)  

電競是科技產業下游少數能夠穩定成長的產品之一，因此建立完整的電競生

態系統已成為市場發展的關鍵議題。仁寶不僅在硬體設計方面與供應商緊密合作，

持續研發各式先進設計，以滿足電競筆電對極限效能的嚴苛需求，更突破既有框

架，協助客戶打造完整的電競生態圈，進一步強化市場影響力與競爭優勢，持續引

領電競筆電產業的發展。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1) 

2-in-1 筆電與傳統筆電的供應鏈及廠商大致相同，並加入部分平板電腦供應鏈

及廠商，仁寶運用現有的供應體系、整合能力及各項優勢，可完全掌握關鍵零組件

的開發，配合 2-in-1 筆電的特性，加速各種轉軸研發及創新。此外，AI 也將成為

各品牌客戶與使用者不可或缺的新要素。 

■一體式電腦(AIO)   

一體式電腦與傳統筆電的供應鏈及廠商基本上相同。上游系統架構類似一般

電腦，增加了大型觸控面板零組件供應商。主要電腦品牌廠商也各有不同的產品規

劃，如惠普 (HP)、戴爾 (Dell)、聯想 (Lenovo) 除了主打商業市場，也專注於家庭

影音應用，蘋果 (Apple) 則持續布局專業應用。  

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、、專網及公網應用解決方案(5G 
Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private and Public Network 
solution)  

仁寶 5G 通訊模組、5G 終端產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用

解決方案已結合上下游及數十家國內外知名客戶與營運商，建立完整的 5G 產品與
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應用服務的產業生態鏈，提供具彈性且多樣化的 5G 終端產品、5G 網路設備及解

決方案，因應各 5G 產業應用需求。 

■平板電腦(Tablet)  

由於需求疲軟，因此仁寶亦調整產品策略，在各產品的設計上儘量採用同樣元

件或沿用共同設計，以分散客戶需求波動產生的風險。此外為提高中國以外之海外

生產基地的成本優勢，亦積極開發當地供應商，以更具彈性的生產供貨確保產品的

價格、交期及品質能夠符合客戶及市場的期待。 

■智慧型手機 (Smartphone)   

仁寶積極開發導入具競爭力的供應商，並確保材料的品質能夠符合下游客戶

及市場的需求。此外，隨著製造基地的調整，仁寶也同時進行強化本土供應鏈，降

低對特定區域的依賴，以次降低成本與稅率風險。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)   

仁寶與穿戴裝置用上游平台晶片，感應晶片供應商，穿戴顯示螢幕及觸控業者

進行密切合作。除了串聯上游供應商協力滿足新興終端使用者需求，也積極接觸新

興技術的供應商，開發領先技術的產品外，藉由頻繁的資訊交流，調整供應鏈與產

品開發策略。 

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 
仁寶與藍芽晶片供應商，進行策略性合作，結合仁寶在聽力領域的經驗，與晶

片供應商合作開發高效降躁演算法。也密切掌握次世代藍芽 LE Audio 技術，並且

傾聽主要客戶的回饋，訂定符合市場需求的產品策略，同步拓展娛樂、醫療、公共

服務等新市場。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 
113 年供應鏈持續受到美中與美墨加貿易關稅的影響，朝中國以外地區發展以

分散風險。我們積極整合跨地區之上、中、下游資源，進行生產基地資源調配，控

制營運成本並提供彈性供貨以滿足客戶需求。 

■AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices) 
仁寶與上游晶片主供應商高通公司持續深度合作，共同建構高度性價比的參

考設計，整合中下游合作夥伴，合作微型化光學顯示器、微型化感應器、微型化相

機等零組件的開發與生產，提供更輕量化、更符合使用者需求的裝置。針對 AR/VR
垂直領域應用範疇，提供完整軟硬體解決方案，滿足市場需求。 

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)   

以智慧家庭應用範疇，提供智能音箱(Smart Speaker)、智能攝影機(Smart 
Camera)發展上等多元終端產品，並與人工智慧大型語言模型方案商整合增強的語

音控制技術，實現更自然的互動模式。並協同上中下游廠商，針對不同系統整合商

以及各類型產業客戶的需求，提供各類客製化硬體裝置、軟體支援及平台整合方

案，以滿足各種智慧家庭應用(家庭管理系統、物聯網、能源優化、健康照顧、居

家安全監控)。 
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■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 

(1)儀器，設備與配件： 

˙智慧醫療輔助器材與健康照護相關產品 

仁寶積極投資醫療器材數位化的開發與研究，如雙陽壓呼吸器，將醫療

器材導入連網功能，可以透過雲端數據交換與即時運算，提供使用者各種服

務；如:居家呼吸照護、自動記錄、提醒與行為預測...等。未來更可以進階與

後端醫療服務者串聯，提供各種專業醫療諮詢與服務，達成行動醫療與即時

醫療服務的願景。射頻熱消融系統部分，仁寶整合台灣醫用精密加工針具、

醫用管材、電源控制模組(PWM)等上游產業；亦可轉向下游開發醫療器材大

廠之代工機會。醫用手持式音波部分，除關鍵組件外 CMUT（電容式微機械

超音波換能器）尚需國外大廠之設計與技術，其於零件幾乎都可在國內尋得

上游供應來源。 

˙新創醫材 

歷經仁寶與醫療學/業界眾多夥伴數年努力，並持續投資深耕醫療多項新

創醫材技術合作開發如：射頻熱消融系統、持續血糖/血壓監測系統、手持超

音波設備等新式醫療器材; 仁寶期待提供使用者與醫師更多項選擇以協助智

慧醫療發展，並改善與健康照護品質。 

 (2)管理系統： 

˙電子病歷與智慧醫病房解決方案 

仁寶透過與醫療結盟進軍電子病歷領域，研發輔助醫師與護理師即時調

閱的病歷資訊系統，搭配仁寶於硬體製造領域的核心能力，能兼顧軟體與硬

體研發，強調因循醫院的需求，提供串連病房與護理站的資訊網絡解決方案。 

˙定點照護(Point of Care)解決方案 

近來長照中心需求上揚與人力緊缺，仁寶積極著手開發以人為本的照護

解決方案，除了自我開發床邊照護系統外，另整合各配合廠商的儀器與規格，

保持彈性開發符合客戶需求的產品。本產品最大特點為整合各種智慧居家裝

置與醫療器材外，並兼有多種照護平台與健康照護服務；除了希望被照護者

可以在中心享有居家感，返家後也可快速自行建立中心等級的照護環境。 

 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System) 

˙冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統 

有鑑於醫療照護人員負擔沉重與人力資源短缺問題，仁寶積極與奇美醫

院合作並開啟醫療用人工智慧開發之合作; 透過奇美醫學中心豐沛的醫療資

源，仁寶將協助建立最適合專業醫療院所適用的冠狀動脈血管攝影人工智慧

病癥輔助偵測系統。有助於臨床醫師載入患者心血管影像後，一鍵圈選標註

病徵，病徵標註的準確率可接近 90%。減少因人為造成之誤差，同時降低醫

護從業人員負荷，提供心臟科醫師規劃後續手術治療之方案，以及建立術前

評估之關鍵指標。仁寶也期許結合本產品與專業醫療資源，協助台灣醫療技

術再向上提升。 
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■車用電子(AE) 

車用電子產業鏈中游為一階車電系統整合廠，整合車用資訊通訊/娛樂系統及

其他汽車零部件，出貨予下游汽車製造商，本公司目前係處車用電子產業鏈之中上

游。 

■伺服器(Server) 

機架式伺服器仍為現階段主流產品，主因為機架式伺服器可隨業務發展而易

於擴充，塔式電腦因便宜仍受中小企業廠商青睞但市占率逐年下降，刀鋒伺服器 
因高成本之故，有逐步被架構較簡化的高密度伺服器來取代。 

Data Center 所需伺服器之量逐年增加，雖然已相對造成傳統企業級伺服器 

需求量的減少，但最終會達成平衡。如何保持設計上的彈性及快速反應客戶需求 

將是除了 CP 值以外的決勝點。  

AI 和高效能運算（HPC）的快速增長，使散熱解決方案成為關鍵的戰略業務

領域。隨著功耗需求不斷上升，以及傳統風冷技術在高密度計算環境中的局限性，

液冷技術正從小眾技術演變為 AI 和 HPC 數據中心的主流解決方案。 

 
        3.產品之各種發展趨勢及競爭情形 

■筆記型電腦(Notebook)   

˙AI 技術加速筆記型電腦市場轉型，驅動硬體升級、軟體優化與市場競爭重塑。 
微軟（Microsoft）將 Copilot AI 深度整合至 Windows 系統，使筆電從傳統運算

設備演進為智慧運算終端。神經處理單元（NPU）正成為 AI PC 的標準配置，推

動鍵盤、記憶體、儲存裝置與感測元件全面升級，強化即時運算、個人化推薦與

智慧互動，提升生產力與使用體驗。 

˙x86 與 ARM 架構競爭加劇，AI 運算成為市場主戰場。 英特爾（Intel）與超微

（AMD） 加速擴展 NPU 運算能力，優化 AI 工作負載，提升續航與多工效能。

高通（Qualcomm）與蘋果（Apple）則強化 Snapdragon X Elite 與 M 系列晶片的

AI 運算能力，推動 Windows on ARM 與 Mac 生態發展。隨著市場需求變化，更

多業者將投入 ARM 架構處理器研發，推動筆電市場競爭多元化。 

˙AI PC 的應用將逐步滲透各價格區間，推動筆電市場全面升級。 AI 加速運算不

僅提升效能，更改變筆電使用模式，從語音助理、即時翻譯、背景模糊，到智慧

內容生成、影像編輯與自動化工作流程，讓設備更直覺化，提升工作與娛樂體驗。 

˙AI 與雲端運算的深度整合提升了安全需求。指紋識別、臉部辨識、硬體級加密

與基於 AI 的威脅偵測技術，將成為筆電標準配置，以強化資料保護並提升裝置

可信度。 

■電競筆電(Gaming Notebook)  

˙結合 AI 技術的高效能處理器確保即時遊戲性能優化，提升極致遊戲體驗。 

˙輕薄設計結合先進散熱方案，保持穩定性與便攜性。 

˙顯示技術升級如 OLED。  

˙高刷新率以提升競技遊戲體驗。  
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˙個性化聲光效果增強遊戲沉浸感。 

˙獨特外觀設計彰顯品牌特色與玩家風格。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)  

˙除了輕薄外型和便攜性，消費者期望具備多任務處理能力、長效電池和觸控筆功

能。 

˙邊緣運算技術應用發展，使 2-in-1 筆電更適合作為行動 AI 端點設備。 

˙OLED 與高階顯示技術應用導入。 

˙二合一筆電的多模態應用已成為生產力、創意設計、教育與娛樂領域的核心趨

勢，未來可能與 AI PC、雲端運算進行深度融合。 

■一體式電腦(AIO)   

˙高階家用影音電腦和新型平躺便攜式設計的一體式電腦。 

˙研發觸控應用程式與圖形化使用者操控介面。 

˙導入 AI 技術優化整體使用體驗 

˙外型設計搭配室內裝潢與傢飾設計。 

˙研發具移動性與螢幕角度可自由調整的設計。 

■5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G  

User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution) 

  5G 通訊裝置於近年出現爆發性成長，大量 5G 終端產品將問世，產品種類廣

泛分布如分享器(5G Mifi)、5G 隨身連網裝置(5G USB Dongle) 、路由器(5G CPE)、
筆記型電腦(5G NB)、頭戴式顯示器(5G AR/VR)、無人機(5G Drone)、機器人(5G 
Robot)…等類別。 

  根據愛立信報告顯示，全球 5G 用戶持續增長，預計 113 年底達 23 億，119 年

達 63 億（滲透率 67%）。此外，固定無線接入(FWA)市場增長迅速，預計 119 年

底全球 FWA 連接數將達 3.5 億，近 80%為 5G FWA，成為 5G 成長重要驅動力。

愛立信預估，電信業者至 115 年將因 5G 帶動的數位化市場獲得 34%額外營收。 

  仁寶憑藉著領先的通訊技術開發、終端產品製造、與系統整合經驗。提供整合

5G 通訊模組、5G 終端產品、5G 小基站、5G O-RAN、網路管理系統、專網及公網

應用解決方案給予客戶完整技術支持、妥善開發工具與相關產品參考設計，幫助客

戶能快速開發所需之 5G 通訊解決方案。 

■平板電腦(Tablet)   

˙延伸研發技術至大尺寸產品及可自動化生產的設計。 

˙設計方向將更注重環保設計，例如增加產品可維修性及提升環保材料的使用比

例。 

˙開拓與內容業者或電信服務業者之合作機會。 

˙導入 AI 功能，開拓教育市場、兒童市場、商務、工業用途與醫療用途之機會。 

˙導入折疊螢幕技術，在維持螢幕尺寸同時縮小平板體積。 

平板電腦已經是成熟的產品，如何開發出新的使用模式，透過 AI 的功能，來優化
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使用者的整體使用體驗，提供教育市場、兒童市場、智慧家庭控制中心或是運用在

工業物聯網中的各種應用，都是目前仁寶正在積極發展的方向。 

■智慧型手機 (Smartphone) 
˙人工智慧(AI)功能導入智慧型手機，提升了語音操控與應用執行效率，手機用戶能

用自然的語言更方便地操控裝置及有效使用應用程式，如語音智能助手，實時翻譯

等應用。 

˙持續更輕薄但電池更大容量設計，加強優化手機用戶日常使用經驗。 

˙摺疊手機雖是為未來型態，但 114 年主力仍為直屏手機，高屏占比，高畫質，更窄

邊框觸控產品。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)   
˙更多外型輕薄時尚的，運動或健康導向的智能手錶問市，市場發展仍以 Apple 

watches 為領頭羊。 

˙著重運動用途的穿戴客戶，對於 GPS、步數、心率及各種運動指標的準確度有

更嚴謹的要求，此外更長的待機與使用時間也是客戶產品的重點要求之一。 

˙對於健康需求的穿戴客戶，提供準確而方便的操作方式及演算法，是市場發展的

另一主軸。 

仁寶為滿足客戶的需求，除了在不斷開發更省電輕薄與嶄新功能感測器的設計、運

動客群所需的演算法外，並因應最新國際情勢，加強在生產上深化原有的彈性生產

優勢，以滿足穿戴式產品客戶的需求。  
■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 

在各家廠商競相投入市場後，耳機不再單純只有聽音樂的功能。未來耳機將具

備更進階功能包含主動降噪、智慧語音助理、生理偵測等。此外耳機設計除了功能

性之外，也將更著重在消費者穿戴體驗上，包含防水、舒適度以及人工智慧(AI)軟
體的配合。未來仁寶除了專精在硬體開發及產品代工之外，在專業聽力軟硬體技術

也會更積極投入，提供更多差異化的功能給終端客戶，更與研究單位及聽語專家教

授合作，開發更省電、更高效的寬頻動態控制演算法，創造產品差異與市場競爭力。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 
本公司與策略合作夥伴發揮創新之本質，持續投入共同研發最新智慧電視平

台解決方案、人工智慧(AI)影像處理與人工智慧(AI)聲音處理等技術，整合大尺寸

觸控、超高亮度背光、透明 OLED 顯示技術等，累積領先同業之技術門檻且維持

長期競爭力。 

■AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices) 
展望 114 年，XR 市場競爭應該會日益激烈，而產品迭代在往後幾年速度或許

會更快。手眼操作的型式提供使用者更好的體驗，有很大的機會成為主流。XR 獨

立式頭戴設備和 AR 眼鏡兩大產品路線變得清晰，XR 獨立頭戴設備不需仰賴其他

電腦主機或手機，本身就具備了獨立運作的能力，沉浸感更強，但重量也更重。而

AR 眼鏡，則與普通眼鏡較為類似，重量很輕，較適合日常配戴。AI 的結合將引領

另一波智慧型顯示裝置的戰爭，如何利用 AI 增加更多的應用場景以及提升使用者

體驗將更可能主導市場。與各裝置的互聯也持續會是一個重要的趨勢，如何結合
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5G、6G 並如何將產品輕量化，將是智慧型裝置的一大競爭優勢。仁寶基於通訊專

業大廠，將極力結合 AI、通訊、輕量化整合提供客戶更好的產品競爭力。 
■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)   
˙智能音箱 (Smart Speaker)、智能顯示器 (Smart Display)和智能攝影機 (Smart 

Camera)，提供人工智慧(AI)應用，多種模式互動如語音、觸控、手勢控制、電腦

視覺等是未來的趨勢。 

˙支援 Matter 協議，連接更多不同生態圈的智慧家庭產品。 

˙雲端與邊緣運算能力、數據分析、使用者行為學習等整合軟體服務，將是關鍵競

爭力所在。 

˙更強化語音助理、智慧健康監控、優化居家能源管理、智慧安全監控將成為更主

要的趨勢，滿足市場需求。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 

(1)儀器，設備與配件： 

˙醫療器材與健康照護相關產品 

近年來，新式生醫感測器與配套軟硬體如 MCU/軟韌體/生醫材料逐步發展成

熟，而新創醫材的開發與發展也達到下一階段。透過仁寶在此方面持續投入

與發展，有更多客戶更加信任仁寶的新創醫材產品協同開發與設計能力，並

進行智慧型醫療器材的市場世代交替。 

雙陽壓呼吸器部分，在近年因為睡眠呼吸中止症、慢性呼吸疾病患者增

加，市場呈現穩定成長(CAGR 6.5%)。其中東南亞、中國、印度因醫療普及率

提升，為成長最快的區域。市場中，中國品牌如 BMC、瑞邁等採低價策略搶

佔低階市場；歐美主要品牌則以低噪音風壓馬達、客製化舒適度設計、及雲

端管理系統三項競爭力特色穩守中高階市場。 

射頻熱消融系統部分，市場同樣呈現穩定成長(CAGR 7.2%)，各大廠牌

分別有主打之領域與定位，如 Boston Scientific 因中國/印度肝病盛行高、增加

醫材採購的背景，在此市場中有所擴張。又 Styker 主攻成長最快速之疼痛治

療市場，並積極併購上游產業鏈。中國廠商瑞邁及上海微創，則主攻基層醫

療，並以低於歐美品牌 10%~30%的價格搶佔基層市場。 

醫用手持式音波部分，市場成長快速(CAGR 18.5%)，近年因遠距、社區

醫療興起，主要之發展趨勢為加入雲端配套、加入 AI 輔助判斷等，並將應用

延伸至急診與救護車、社區服務、獸醫等。仁寶亦積極爭取將手持超音波，應

用於社區呼吸照護服務，並發展輔助之 AI。 

(2)管理系統： 

˙電子病歷與智慧醫病房解決方案 

美國是目前最高等級(Level 7)電子病歷與醫院管理系統最普及的國家，而世界

各國也將陸續跟進。此產品需要具備輔助醫師與護理師的功能以及操作的便

利性，而仁寶透過與國外優秀廠商異業結盟方式積極引進台灣醫療產業，並

希望透過台灣成功模式快速發展進入亞洲各國。 
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˙定點照護(Point of Care)解決方案 

高齡化社會及服務差異化的醫療服務，使得呼吸照護中心、長照安養中心與

月子中心特別風行。此管理系統可提供業者完整的方案，特別要求可與多種

醫療器材互聯並同時保障隱私權。仁寶已投入相關軟硬體開發，並與暨有醫

材廠商合作耕耘此市場。 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System) 

2024 年全球心血管疾病患者達 5.5 億人，較十年前增長 15%；病患的增長

和醫療服務量能的不足，造成醫師在影像判讀上嚴重的人力負擔。市面上，德國

西門子(Siemens Healthineers syngo.via Frontier)、美國 GE 集團、中國數坤科技皆

有發展冠狀動脈影像辨識輔助的 AI 軟體，並普遍達到靈敏度 90%、計算時間小

於 1 分鐘的表現。 

■車用電子(AE)   

車用資訊通訊系統 (Telematics) 、汽車資訊影音娛樂系統 ( In-Vehicle- 
Infotainment ) 及先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）。  

■伺服器(Server)   

機架式伺服器仍為現階段主流產品，主因為機架式伺服器可隨業務發展而易

於擴充，塔式電腦因便宜仍受中小企業廠商青睞但市占率逐年下降，刀鋒伺服器 
因高成本之故，有逐步被架構較簡化的高密度伺服器來取代。 

Data Center 所需伺服器之量逐年增加，雖然已相對造成傳統企業級伺服器需

求量的減少，但最終會達成平衡。如何保持設計上的彈性及快速反應客戶需求將是

除了 CP 值以外的決勝點。 

AI 和高效能運算（HPC）的快速增長，使散熱解決方案成為關鍵的戰略業務

領域。隨著功耗需求不斷上升，以及傳統風冷技術在高密度計算環境中的局限性，

液冷技術正從小眾技術演變為 AI 和 HPC 數據中心的主流解決方案。 
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(三)技術及研發概況 

1.研發費用  
單位：新台幣千元；% 

年度 研發費用 營業收入 研發費用占營業收入比例 
113 年度 18,900,065 910,253,024 2.1 

 
2.開發成功之新產品或技術   
■筆記型電腦 (Notebook)   

˙高階產品：針對專業人士、遊戲玩家與創意工作者推出高階筆電，搭載最新一代

處理器與內建 AI 優化功能。配備超高解析度面板、高刷新率螢幕與

高效能獨立顯示卡，提供極致效能體驗，滿足高運算需求。電競筆電

導入創新設計，觸控板可轉換為無線遊戲手把，讓玩家在觸控板與遊

戲控制器之間無縫切換，提升遊戲操作靈活度。 
˙主流產品：持續推出 16 吋與 14 吋筆電，採用薄型化、窄邊框與 16:10 螢幕設

計，搭載各大晶片供應商的最新製程處理器，區分內建顯示與獨立顯

示卡版本，以滿足不同使用需求。 
˙商用產品：針對企業用戶設計的商用型筆電，將以強化其結構性設計及安全保密

的功能，提供不同規模的大型企業集團、中小型企業、教育市場等符

合其需求的產品，另導入安全機制，如指紋辨識、臉部辨識、語音辨

識、視訊隱蔽等技術以提高其安全及保密性的訴求。 
˙特點產品：效能提升與薄型化的技術挑戰並存，仁寶積極研發創新散熱技術，透

過技術創新樹立市場標準。同時，持續導入環保材料與智慧製造技術，

開發符合永續發展理念的次世代筆電，推動產業向低碳與智能化發展，

為市場帶來全新亮點。 
■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)  

˙採用永續環保設計的 2-in-1 筆電，已量產上市 
˙全新搭載具有腳架通風孔的 2-in-1 筆電，已量產上市 

■一體式電腦(AIO)  
˙完成主流市場一體式電腦研發設計，已量產上市。 
˙掌握不同觸控技術並支援觸控筆與推出 21”~32”多種尺吋一體式電腦。 
˙研發搭配無線充電技術的一體式電腦。 

■5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G  
User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution) 
˙5G O-RAN 方案，包含 ORU、ODU、DU 加速卡及 OCU 等解決方案，於 112

年陸續發表，並取得通訊產品認證正式量產。 
˙Qualcomm SDX35 RedCap R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 113 年開發，將陸續取

得通訊產品認證正式量產。 
˙Mediatek T300 RedCap R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 113 年開發，將陸續取得通

訊產品認證正式量產。 
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˙Qualcomm SDX12 M.2 4G 通訊模組與 Mediatek T700 R15 M.2 5G 通訊模組於

113 年開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產並出貨給筆電品牌商。 
˙Mediatek MT6825 NTN 通訊模組開發完成，取得通訊產品認證 114 年正式量

產。 
˙Qualcomm SDX72/75 R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 112 年開發，將陸續取得通

訊產品認證正式量產。 
˙Mediatek T830 R16 LGA 5G 通訊模組於 112 年開取得通訊產品上市認證。 
˙Qualcomm SDX62/65 R16 M.2/LGA 5G 通訊模組於 111 年完成開發，將陸續取

得通訊產品認證正式量產。 
˙5G NR 整合型小基站，包含 SUB-6 及 mmWave 等不同解決方案的小基站於

110 年開發完成並取得海外通訊產品上市認證。 
˙Mediatek T750 M.2/LGA 5G 通訊模組於 110 年開發完成取得通訊產品上市認

證。 
˙Qualcomm SDX55 M.2/LGA 5G 通訊模組取得通訊產品認證，包含 GCF、CE、

CCC、TELEC、FCC、PTCRB 等，已於 109 年度正式量產。 
˙5G 終端，室/內外 CPE 與分享器 MiFi 等產品，於 109 年度量產，延伸 5G 通訊

模組至更多種類 5G 裝置。 
■平板電腦(Tablet)  
˙成功開發並量產高性價比影音串流娛樂及企業用途之 WiFi 平板。 
˙成功開發並量產新電池技術、具有更省電與無線充電功能之平板。 
˙成功開發並量產新一代具無線充電功能的電子書。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices) 
˙滿足不同定位產品需求，如輕薄的高質感材質及流行的外觀設計、無線充電，

主打戶外運動型的離線地圖、高精準 GPS 定位及高防水等級需求、窄邊框、客

製多樣造型，滿足消費者多用途使用的智慧型手錶陸續發表出貨。 
˙持續開發並量產 LTE 智慧手錶，提供滿足消費者隨時連線與電信運營商務服務

提供之選擇。 
■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)  
˙成功開發並量產兼具智慧語音助理的無線智慧藍芽耳機。 
˙長期投入高端人工智慧(AI)軟體技術與硬體設計經驗，開發出具降噪及增強人

聲功能之無線智慧藍芽耳機。 
˙成功開發醫療等級助聽器。 
˙成功開發 ITE、BTE、RIC 醫療及助聽器，提供客戶更多助聽器產品。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 
  成功量產熱門尺寸影音串流智慧電視提高市占率。 

■AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices) 
  成功開發 AR 光波導顯示光機模組結合 AI 智慧翻譯功能，以及工業用大廣角

攝像頭使用於汽車生產產線，皆獲客戶開案採用。 
 



 

 

127 

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)   
˙智能音箱(Smart Speaker)，已成功量產上市，協助歐洲客戶建立更加完整之智

慧家電生態圈。  
˙成功量產非接觸式睡眠監測器，透過低功率毫米波射頻技術及環境感測器，可

測量使用者的呼吸與心跳，判斷睡眠品質並給出建議。  
˙持續發展智能攝影機(Smart Camera)新功能，導入 Gen AI，自動過濾照片或影

像，產生美好時光回顧影片，提升使用者體驗。 
■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 
˙電子病歷系統與智慧病房解決方案 

以北部醫院為首，進行場域建置與測試計畫，現階段計畫已完成，並持續推廣至

其他醫療院所。 

˙定點照護(Point of Care)解決方案 

在台灣，現已有超過 10 家以上定點照護中心陸續試用與正式啟用本解決方案; 

中國地區也已有數家指標長照中心洽談並陸續開展相關合作計畫。 

˙新創醫材 

雙陽壓呼吸器、射頻熱消融系統以及人工智慧輔助評估系統等多項新創醫材合作

開發案仍持續執行中，已陸續獲得 FDA/TFDA/CE 各國認證並推動上市。 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System) 
仁寶”冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統”，已取得 TFDA 許可(衛

部醫器製字第 007976 號)，在許可的應用範圍中，可在 30 秒內完成人力需時 15~30
分鐘的判讀作業，給予醫師輔助，並已在兩家不同醫學中心完成測試。 

■車用電子(AE) 
˙已量產系統及模組化的設計研發產品。 

■伺服器(Server) 
˙通用型機架伺服器(General Purpose Rack-mounted Server) 

仁寶與 Intel、AMD 等領先的晶片夥伴緊密合作，依循其晶片產品規劃，提供最

新一代的通用機架式伺服器，確保仁寶伺服器能夠迅速推向市場（Time-to-
Market）。  

˙AI 伺服器 
與 AMD 和 NVIDIA 保持穩固的晶片夥伴關係，設計 GPU 伺服器以滿足多元

化的 AI 工作負載需求。不僅強調模組化設計以實現最大程度的標準化，同時提

升產品的靈活性，以適應快速變化的市場。因此，不僅縮短開發時間，還確保產

品品質，持續與客戶尋找新的合作機會。 
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(四)長、短期業務發展計畫   

1.短期業務發展計畫： 
˙響應 AI 應用趨勢及多領域使用者需求，積極投入資源於研發，並融合 AI 技術強

化創新設計。致力於產品差異化，旨在推出領先市場的創新產品。  
˙精進營運效率，並藉此更進一步提高產品的競爭力，使業務量的成長率遠大於市場

的平均值。 
˙全力鞏固物料之供給，以滿足客戶出貨需求。 
˙提升運籌管理之完整與機動性，以縮短交貨時程。 
˙在不同的產品領域，擬訂不同的市場策略。主流產品搭配各項新技術及功能模組化，

以提高產品附加價值及多樣性。針對特點產品，以前瞻性角度開發新產品的設計概

念，成為創造產品市場的焦點。在低價產品中，除考量價格競爭因素外，仍需考量

使用者功能需求。 
˙鞏固並深化與晶片夥伴的關係，不僅加大對 AI 伺服器的投資，同時確保產品能夠

及時推向市場。 
˙持續縮短產品開發時程，優化供應鏈管理能力，配合高品質之堅持，提供客戶更具

市場競爭力之產品。 
˙因應地緣政治因素，將持續擴大全球製造佈局，並計劃於北美設立生產基地。 
˙提高產品利潤，並盡力達成產能利用率之最大化，以提升公司整體之營運效率及獲

利能力。 
˙透過多項異業結盟策略，快速發展多角化產品線並在最短時間內鞏固客戶關係並發展

為共同成長體系。 
˙正積極推進智慧製造與智慧工廠計畫，不僅在製程創新，也在設計及各類產品中積

極導入環保素材，展現對永續發展的承諾。 
˙仁寶持續進行技術創新和研發投入，以不斷提升 AR 技術的性能、功能和使用體

驗。這包括感知技術、顯示技術、交互技術等方面的研究和開發。 
˙仁寶將不斷優化現有產品，並開發新的 AR 產品來滿足不同行業和用戶的需求。這

可能涉及到硬體產品（如 AR 眼鏡、頭戴式顯示器）、軟體應用（如遊戲、教育、

醫療應用）等方面。 
˙仁寶進行跨行業合作，將 AR 技術應用到不同行業中，創造出更多應用場景和商業

價值。同時，也可以將不同的產品和服務進行整合，提供更完整的解決方案。 
˙仁寶將積極拓展全球市場，尋找更多的商機和合作機會。包括建立全球合作夥伴關

係、進行市場推廣和品牌建立良好關係等。 
2.長期業務發展計畫： 
˙深度整合智慧製造與智慧工廠理念於公司文化與運營核心，持續在製程創新、設

計優化及產品線廣泛應用環保素材，從而實現可持續發展戰略。旨在建立生態友

好的產品生態系統，推動產業邁向更綠色、智慧的未來。 
˙以創新的精神，加強產品附加價值，提高公司長期核心競爭力。 
˙加強與客戶之合作關係，提供產品規劃、研發、製造以及全方位的售後服務。 
˙加強水平與垂直整合，將集團關係企業之相關零件、產品進行整合，並與客戶策略

聯盟，提供客戶更加便利與完整的服務。 
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˙透過與供應鏈中主要零件供應商之策略聯盟，持續優化精進產品之品質、開發流程

及成本結構，提供客戶更完善、更具競爭力之服務及產品。 
˙與集團內其他關係企業進行更密切之水平與垂直整合，創造並提升客戶對公司/集

團長期之合作黏著度。 
˙深耕自身之創新能力，務求比客戶更敏銳之市場判斷，提供客戶更具高附加價值之

產品及服務方案，以提高公司之長期核心競爭力。 
˙經由上下游整合與長期合作，逐步建立以服務為導向的新商業模式及營收來源。 

˙透過異業結盟的關係，加強公司團隊學習廣度，為未來新事業與產品開發作準備。 
˙培植關鍵技術掌控能力，佈局高階產品線並爭取與世界大廠合作契機。 
˙加強美國市場的開發，並針對美國 CSP 進行業務拓展。 

 

二、市場及產銷概況  

(一)市場分析 

 1.113 年度主要產品銷售地區分佈如下： 
銷售地區 比率 

美       洲 43.6% 
歐       洲  21.3% 
亞洲 (含台灣 )  32.3% 
其       他 2.8% 

合計 100.0% 
 
2.市場占有率  
■筆記型電腦(Notebook)   

根據 IDC 統計，113 年度全球筆記型電腦出貨量約 1 億 9 千萬台，仁寶穩居

全球主要供應商之一，市場占有率保持穩定，展現強勁競爭力。 憑藉領先的研發

實力、全球製造布局與供應鏈整合，仁寶不僅鞏固市場地位，更積極拓展 AI PC 與

新興應用，強化品牌客戶合作，提升市場滲透率與產品競爭力。展望未來，仁寶將

持續推動技術創新與生產優化，透過供應鏈靈活調度與智能製造，加速筆電市場向

高效、智能與永續發展邁進，擴大全球影響力。  

■5G 終端應用產品(5G Module, 5G User Equipment) 

仁寶 5G 在終端通訊模組已於 109 年起陸續出貨多個產品的類別，舉凡 5G
分享器(Mifi)、5G 隨身連網裝置(USB Dongle)、5G 路由器(5G CPE)、5G 筆記型

電腦(5G NB)、5G 頭戴式顯示器(AR/VR)、5G 無人機(Drone)、5G 機器人

(Robot)、5G 即時相機(Camera)、5G 工業用電腦與路由器(IPC and Industrial 
Router)…等。預計 5G 為未來全球主流通訊標準，並帶有高度產品多樣性與高成

長性。 
此外，5G 技術在物聯網（IoT）領域的應用非常廣泛，包括智慧家居、自動

駕駛汽車、工業自動化等。5G 的廣泛連結和低延遲特性使其成為支持這些應用

的理想選擇。 
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■5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案(5G Small Cell, 5G O-RAN, 
Private and Public Network solution) 

仁寶推出多款 5G NR 整合型小基站及多種無線接取終端裝置，滿足戶外與

室內應用情境，加速 5G 網路部署速度，降低各場域建置門檻。搭配仁寶客製化

5G O-RAN、網管系統及專網應用解決方案，可滿足不同產業場域布建的需求。

此外，其公網設備已在電信商進行 IOT 測試，進一步驗證了設備的穩定性與應用

潛力。目前已在國內多個場域布建，協助產業數位轉型，強化產業發展。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices) 
    本公司為 Google Wear OS 智能手錶出貨 ODM 廠商，預期智能手錶市場需求

未來三年仍持續成長。本公司將持續爭取國際品牌訂單，積極了解市場需求來調整

產品的開發方向，以符合市場的最新需求。 

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 

    本公司目前已正式量產無線智慧藍芽耳機，由於無線智慧藍芽耳機屬於精密

組裝產品，除了持續創新產品性能，仁寶亦不斷從產品設計、應用創新及流程改

善來提升產線效率以滿足客戶及市場需求。藍芽產品線也新增並正式量產輔聽

器、醫療級助聽器，並持續整合藍芽耳機技術與 AI，提升降躁效能，人聲強化，

主動式陣列麥克風技術，提供更具競爭力的產品，提升客戶競爭力。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 

    本公司於 113 年度成功量產並上市多熱門尺寸智慧語音互動電視，獲得消費

者平均超過 4.5 顆星的優質評價，成功的爭取到既有客戶下一年度的合作計畫。未

來將持續保持出貨的動能，並積極拓展商用、GAI 教育用與特定用途市場需求，維

持穩定的成長。 

3.市場未來之供需狀況與成長性   

■筆記型電腦(Notebook)   
根據IDC統計，113年度全球筆記型電腦市場回穩，出貨量約1億9千萬台，受

企業換機潮與AI PC普及推動，呈現溫和成長。展望114年度，市場動能將進一步增

強。Windows 10支援終止加速企業設備升級，帶動商用筆電需求持續增長。AI技術

快速滲透，加上晶片商推出AI加速處理器，將提升筆電效能與市場吸引力，進一步

刺激消費者換機需求。品牌廠商將聚焦產品升級、效能優化與AI應用，推動市場穩

健發展。 
■電競筆電 (Gaming Notebook)  

根據 IDC 統計，113年度全球電競筆電在整體筆記型電腦市場中的佔比約 
13%，出貨量達 2,500 萬台。展望114年度，隨著新世代顯卡的推出、超過40款3A 
級遊戲大作陸續上市，以及軟硬體技術的持續整合，電競市場預計將進一步升溫。

儘管全球政經情勢仍存在不確定性，但在整體電競市場穩步成長的帶動下，114年
度電競筆電出貨量預期將持續增加，推動市場需求持續擴大。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1) 
隨著產業鏈不斷地優化，加上許多中國品牌廠商進入市場，2-in-1筆電的成本

及售價已顯著下降，配合數位轉型浪潮，多元使用情境的2-in-1筆電逐漸獲得廣大
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消費者的認可與接受。根據IDC統計數字顯示，114年度全球2-in-1筆電出貨量約為

9,200萬台，預估114年度，各品牌將推出更多樣化產品，並持續整合5G與AI等的新

應用，整體2-in-1筆電的應用面將會更廣並帶來更多的商機。 

■一體式電腦(AIO) 
全球一體式電腦市場目前呈現穩定態勢。IDC統計數據顯示，113年度全球一

體式電腦出貨量達到910萬台，預計在114年度總量約884萬台。仁寶將繼續深耕此

市場，致力於滿足消費者對高效能和一體化設計的需求。  
■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G  

   User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution) 
  根據愛立信行動趨勢報告指出 113 年全球約有 83 億行動網路用戶數，5G用戶

數占行動用戶總數的四分之一。這一成長趨勢將在預測期內繼續保持，預計到 116
年，5G用戶數將首次超過 4G，成為主要的行動接入技術。預期未來二到三年為 5G
連網裝置快速成長期，約有數十億以上的各類型 5G連網裝置需求(每人平均擁有 2
至 3.6 個連網裝置)。仁寶將與品牌客戶與產業夥伴持續深度合作，發展各類 5G終

端產品。 
  根據最新市場研究報告指出，全球 5G小基站市場規模將在 116 年達到 188 億

美元，5G基礎建設的部署正在加速。全球企業專網RAN設備市場規模將成長至 42
億美元。116 年全球 5G RAN市場將達到 1,000 億美元。針對龐大 5G小基站、5G 
O-RAN及專網應用方案市場，仁寶積極投入開發 5G小基站、5G O-RAN、專網及

公網解決方案，已與多家營運商與產業夥伴深度整合及合作，積極搶進 5G小基站

設備、5G O-RAN、專網及公網解決方案供應鏈，進軍全球市場。 

■平板電腦(Tablet)  
    儘管 113 年全球通膨已逐漸放緩影響，展望未來受到中美對抗的不確定性影

響，在經濟逐步復甦下，平板電腦市場在 114 年仍有相當的不確定性。市場趨勢預

期將呈現尺寸兩極化發展、價格與性能上升、融合AIGC特性等三項趨勢。仁寶亦

將朝較大螢幕尺寸及導入AI技術應用，結合 4G/5G通訊技術，切入中高階平板市

場。 

■智慧型手機 (Smartphone)  
  根據各市調公司評估，整體而言，全球智慧型手機市場正逐步走出低迷，期望

AI技術持續驅動市場需求的擴張，以及新興市場如印度、南非、東南亞等地區 5G
網路持續展開布建及擴大涵蓋範圍，眾多功能手機用戶將會有換購智慧型手機的

需求。預期 114 年及未來五年，智慧型手機將維持成長趨勢。仁寶積極配合客戶策

略發展新技術與前進新市場，維持穩定的手機銷售預測並積極拓展更多的機會。 

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices) 
    根據IDC的預估，智慧型穿戴裝置未來幾年市場需求仍穩定增加，仁寶除了開

發更合適的感應晶片運用在消費者的核心需求上，結合 4G及其他通訊技術多元化

的應用外，聲控與人工智慧的結合也是市場持續成長的潛在動能。持續累積相關的

技術經驗並將觸角延伸到更多樣的穿戴型產品線。  
■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 

    根據藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）報告藍牙裝置的年

出貨量預計將在 114 年達到 75 億台，年複合增長率（CAGR）為 8% 。這一增長
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主要受到低功耗藍牙（LE Audio）技術的推動，該技術提升了音訊性能，並增強了

對助聽器的支持Auracast™廣播音訊作為LE Audio的一部分，預計在公共場所的採

用率將大幅提升，並為助聽解決方案帶來新的可擴展性選擇。 
隨著更多廠商投入市場，競爭也將更將激烈。為創造競爭優勢，仁寶在無線耳機的

產品開發方向也將朝更長效的電池結構、優質的聲音體驗、更高效的無線通訊技術

，以及更智慧的輔聽功能及人機互動體驗。 
■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 

    114 年度全球消費性液晶電視供應鏈受到美中與美墨加關稅影響，持續尋求

獲利解方，面板廠持續進行產能調控等因素，市場預計將持平或小幅成長。公司

除持續經營消費性市場對於智慧顯示產品發展之外，未來將更多朝向開發商用、

GAI 教育用與特定用途市場需求與經營。 

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)  
    智慧家庭裝置市場在未來幾年內預計將持續快速增長，主要受到技術進步和

消費者需求變化的驅動。根據最新的市場調查，全球智慧家庭市場預計到 119 年將

達到 3,715 億美元，113 年至 119 年的年複合增長率為 19.6%。首先，技術進步是

推動市場增長的主要因素之一。物聯網（IoT）、人工智慧（AI）和語音助理技術的

整合，使得智慧家庭裝置能夠提供無縫連接和自動化功能。這些技術進步不僅提升

了用戶體驗，還促進了智慧家庭裝置的普及。其次，消費者對家庭自動化和便利性

的需求不斷增加。智慧家庭裝置如智慧恆溫器、智慧照明系統和智慧家電等，能夠

提供更高的便利性和能源效率，滿足現代家庭對舒適和節能的需求。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 
(1)儀器，設備與配件: 

˙醫療器材與健康照護相關產品 

根據工研院 IEK Consulting 報告，112 年全球醫療器材市場規模為 5,147.7 億

美元，較 111 年成長 6.5%，預估 115 年可成長至 6,141.5 億美元，112-115 年

之年複合增長率約 6.2%。 
此類產品中，雙陽壓呼吸器因大廠飛利浦(Philips)於 2021 年發生不良事件，

共召回 4 百萬台產品，其下降約 18%市場占有率，創造了每年約 8 億美元之

機會缺口。射頻熱消融系統部分，因其應用層面逐漸擴大，故興起疼痛控制

(2023 年全球市值 25 億美元，CAGR 19.4%)、甲狀腺消融(2020 年全球市值

4.7 億美元，CAGR 10.6%)等市場機會。此外，台灣之醫用手持式音波代工市

場亦表現亮眼，以群創光電代工之客戶 Butterfly Network 為例，其 2020 年營

業額約 1.2 億美元。 
˙新創醫材 

多項新創醫材如持續血糖監測系統已於 107 年底達 18 億美金，並將於 115
年達 25 億美金，年複合增長率可達 33%。 

(2)管理系統: 

˙電子病歷與智慧病房解決方案 

根據 GII 報告預估，113 年全球電子病歷市場規模達 184 億美元，預計到 
122 年將達到 315.5 億美元，114-122 年預測期內的年複合增長率為 6.2%。 
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■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)   

腦波機與人工智慧腦波壓力評估系統 (AI Stress EEG Assessment System)部分，

屬 AI 醫療保健之軟硬整合服務，相關之市場，已創造諸多國內成功廠商，如長佳

智能、君御智醫、廣達 QOCA 等，尤以前者 2023 年營業額約新台幣一億元最為傑

出。冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統部分，根據市調機構 Markets and 
Markets 調查，2024 年全球 AI 健康照護（AI in Healthcare）市場約 200 億美元，

2029 年可望跳升至 1,484 億美元（約新台幣逾 4.7 兆元），期間年均複合成長率達

48.1%。 

■車用電子(AE) 
依據 S&P Global Mobility 預估，114 年全球新輕型車銷量為 8,960 萬輛，較

113 年的 8,820 萬輛，增加了 140 萬輛，增長率為 1.7%。 

■伺服器(Server)  
根據 IDC 統計數字顯示，113 年度全球 x86 伺服器出貨約 1,246 萬台，114 年

度預估全球出貨將達近 1,326 萬台。伺服器之出貨量主要來自 x86 伺服器，約占總

出貨量之 84.5%，而機架式伺服器有較大之市占率，具有節能與擴充性之伺服器更

能被市場接受。由於高成本的 AI 優化伺服器投入不斷增加，全球終端用戶對伺服

器的支出正在持續上升。  

4.競爭利基: 
本公司深耕資訊產業多年，堅守 ODM 基本經營方針，茲就研發技術能力及量產技

術能力說明本公司競爭利基如下： 

■筆記型電腦(Notebook)  
本公司自 78 年投入開發筆記型電腦以來，已累積 30 餘年經驗，為國內資深

筆記型電腦大廠。歷年來開發之產品多次獲得國際專業雜誌選評推崇及中華民國

外貿協會所頒發的各類獎項。 
此外，本公司設計開發團隊對於市場變化具有產品快速商品化之反應能力。同

時，為提高產品競爭力，特別設立技術研發團隊，負責新材料與新技術的開發，以

提升產品附加價值。此外，對設計與研發團隊所開發出之新技術，也建立完善的保

護智慧財產權機制。 
為因應筆記型電腦產業逐漸受到手持裝置的影響，消費市場銷售逐漸下滑，競

爭方式須轉為急速的應變及更人性化的設計。本公司對市場變化及產品趨勢一向

觀察敏銳，得以事先規劃次一代概念產品，除為客戶取得市場商機外，更為自己創

造營收新動能。 
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■電競筆電 (Gaming Notebook)  

仁寶長期深耕電競筆電市場，在硬體設計與軟體應用方面皆處於業界領先地

位，並與主要電競筆電品牌保持緊密合作。展望 114 年度，仁寶將聚焦 AI 與電

競應用的深度整合，以強化電競玩家的沉浸式體驗與個性化功能。同時，仁寶持續

專注於開發搭載新一代硬體規格的電競筆記型電腦，致力於滿足不同類型玩家的

多元需求，進一步推動電競市場發展，鞏固市場競爭優勢。 

■2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)   
仁寶在筆電及平板電腦皆有豐富的研發及製造經驗，並配合創新的研發能量，

聚焦於更強效能、更低功耗、更好的鍵盤與觸控體驗，滿足商務、教育、創意設計

、娛樂等需求，期待為此產品帶來全新的市場需求。 

■一體式電腦(AIO)  
仁寶具有領先優勢及加速商品化能力。同時，為強調產品差異化，特別設立軟

體技術研發團隊，負責新應用軟體的開發及人機介面整合，使產品更符合消費者需

求。 
■ 5G 終端應用產品(5G Module, 5G User Equipment) 

仁寶長期投入通訊技術發展已超過 20 年，掌握全球通訊標準演進

(2/3/4/5G/B5G)。擁有完整的技術能力與製造優勢，能提供客戶與產業夥伴最具

競爭力之彈性決解方案。此外，所有通訊產品的研發團隊皆在台灣進行，並於北

美、亞太區域皆設有支援團隊以即時回應客戶需求。 

˙具電路、通訊、外觀、防水、散熱、整機、等設計研發與製造一條龍的設計服務

與製造能力。 

˙5G 通訊產品取得全球主要法規與 5G 網路營運商之互通測試與認證。 

˙5G 產品陸續取得通訊產品認證，包含 GCF、CE、CCC、TELEC、FCC、PTCRB 等。 

■ 5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案(5G Small Cell, 5G O-RAN , 5G 
Private and Public Network solution) 

      仁寶最新推出的 5G 小基站系列，透過全面升級的天線配置，顯著提升了數據

傳輸速率與精確度，並強化網路訊號覆蓋範圍，無論是室內環境或戶外長距離傳

輸，皆能提供卓越的連線品質，打造業界領先的 5G 小基站效能。仁寶一體式小

基站、O-RU 等 5G RAN 解決方案，採用高效能 ARM 處理器，不僅降低能源消

耗，更有效減少總體擁有成本(TCO)。結合 AI 智慧管理系統，實現高效能與節能

兼具的 5G 解決方案，為企業提供更智慧、更永續的網路基礎設施。此系列產品

具備高度彈性與多元化特性，能精準滿足各產業的客製化部署需求，加速產業數

位轉型，促進業務擴展與創新發展。 

■平板電腦(Tablet)  
    仁寶將持續導入新技術包括AI及環保設計，透過優化產品規格、性能和使用者

體驗，提供遊戲、娛樂、商務、教育等不同應用領域的產品。此外也會積極將

4G/LTE/5G在智慧型手機上之通訊技術應用於平板上，以滿足使用者在任何地方都

可連網之需求。  
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■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices) 
    本公司領先世界同業率先開發多款穿戴式產品，為Google，高通等先進業者長

期策略夥伴，共同開發及研究創新技術。產品線多元，囊括影像、聲音、無線、穿

戴材料等多項先進技術領先業界。 
■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices) 

    仁寶致力於無線智慧行動裝置開發已有多年經驗，在聲學、無線通訊技術、結

構設計上均具有專業研發與設計能量，完整的產品測試設備與製造流程。藉由強大

產品設計能力、供應商夥伴關係與成本控管能力，以及導入最新的AI環境偵測高效

降躁技術、以及最新的LE Audio跟AuraCast，可提供銷售商或品牌商完整的解決方

案，滿足產品符合市場期待與需求。 

■智慧顯示產品 (Smart Display Products) 
    持續調整各生產基地與供應鏈之間資源分配，深耕客戶與廠商之策略夥伴合

作關係，開發最新串流影音平台，整合大尺寸觸控、超高亮度背光、透明OLED等

技術，提高競爭門檻，以期同時兼顧消費性、商用、GAI教育用及特定用途市場等

需求。  

■AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices) 
    仁寶藉由與策略夥伴的共同技術開發合作，提供最新XR硬體平台、眼動追蹤

、空間感知以及經由人因工程設計考量為前提下的參考設計，並結合Gen AI以及輕

量化結構設計，提供高度客製化產品設計服務，滿足商用客戶需求。 

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices) 
    智慧家庭包括多種具有連接性和智慧自動化能力的家用電子設備，如家電、娛

樂、通訊、健康照護和安全等產品。仁寶藉由既有在電腦通訊產業的研發以及韌體

的設計能力，除智能音箱產品之外，亦可協助客戶的家電智慧化，透過通訊模組及

光學模組，並協助整合大型語言模型，強化語音助理，以及提供完整居家智慧健康

照顧、居家能源優化、居家安全監控的軟硬體解決方案，並提供客製化的應用，使

產品更符合市場期待。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 
仁寶將藉由暨有的資通訊整合實力與雲端平台，並通過各種異業結盟快速發

展全面與多角化的產品服務，以快速切入並滿足各種客戶需求。 
仁寶雙陽壓呼吸器具備低噪音風壓馬達、客製化舒適度設計、及雲端管理系統

三項競爭力特色，可與中國低價產品區隔，與歐美產品競爭中高階市場。射頻熱消

融系統部分，仁寶具備射頻能量控制系統、微型化電極針和水冷系統兩項關鍵技術

，此兩項技術可轉向下游開發醫療器材大廠之代工機會。醫用手持式音波部分，台

灣因上游SoC晶片和類比IC之產業練強健，並精於電子垂直整合能力，生產成本可

優於歐美 30%~50%。 
 

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)   
基於”以硬帶軟”之獲利模式，仁寶正積極將開發取證完成之軟體，與NVIDIA 

AI BOX結合，以利克服醫院使用上不便外連，需要Edge AI和院內資料庫的兩大問

題。 
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■車用電子(AE) 
因應汽車產業三大發展主軸（電動化、連網、ADAS/AD)，本公司在既有產業

業務基礎下，持續整合關鍵技術並運用IT產業特色優勢，與客戶進行同步工程開發

，提供符合成本效及 0 PPM交貨品質之各種汽車影音娛樂系統與通訊系統解決方

案，併同新產品技術開拓新客戶市場商機。  

■伺服器(Server)  
仁寶於電腦設計與製造具有多年之豐富經驗，有助於仁寶跨入伺服器產業，仁

寶亦與主要之伺服器大廠有深厚之業務合作關係，有利於仁寶擴展伺服器之業務，

我們持續增加投資設計更多的 AI 伺服器，豐富我們的伺服器產品線。 

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策   

■有利因素  
˙因應地緣政治與區域巿場的需求，加上節能減碳的環保永續意識興起，電腦產業

也開始走向「區域化分工」。仁寶在台灣、大陸、美國、越南、巴西、墨西哥及

波蘭相繼成立製造及維修服務據點，能快速反應客戶需求與地緣政治的變化。 
˙隨著微軟預計於114年終止對 Windows 10作業系統的支援服務，預期電腦換機需

求將隨時間推進而逐步增加。 
˙創新新產品並結合世界知名領導廠商，主導新產品市場發展方向。 
˙軟體研發、外觀美學設計及人機介面設計團隊的大規模建置，大幅提升產品使用

的人性化，提高附加價值及吸引力。 
˙厚實的研發，製造及運籌管理經驗，深受國際大廠信賴。 
˙從研發到製造過程持續進行成本檢討作業，得以維持產品之競爭力。 
˙價格合理化及與零組件供應商策略聯盟，有利整體市場穩定成長。 
˙積極的透過異業結盟，促進公司產品多角化與客戶群廣度。 

˙持續開發創新的技術及產品概念發想，並與客戶開發新的產品線，確保多元的產

品及技術發展。 

˙中美貿易戰可望提升仁寶設計新契機，減緩中國廠商削價競爭局面。 
˙積極提升人工智慧軟實力，作為下世代智慧型裝置產品之根基。 

■不利因素 
˙面對通膨未完全緩解以及地緣政治紛擾的環境，全球經濟增長面臨諸多挑戰，潛

在危機仍需警惕。 
˙面對美國強化對中國供應鏈擴張的防堵措施，台灣筆記型電腦產業的相關業者

必須積極調整策略。產業競爭力由分工專業化轉向垂直整合模式，這不僅增加了

投資成本和市場維度，也提升了經營管理的複雜度。同時，面對紅色供應鏈的崛

起，台灣業者需迅速應對，積極開發並強化自身的設計、開發及組裝能力，以保

持在國際市場中的競爭優勢。。 
˙筆記型電腦產品成熟度高，需要更多元、更有價值的產品功能創新及市場區隔。 
˙在全球化、科技化、產業加速變遷之趨勢，面對中美貿易競爭，台商返台投資大

量人才需求招募競逐下，優秀人才招募不易。  
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■對策 
˙公司策略以創新為主，提升產品附加價值及服務為首要目標。 
˙提升品質及加強生產效能，達到降低製造成本之成效。 
˙充分利用全球新興國家之土地、人力等資源優勢，降低生產及基礎研發成本。 
˙加強產品設計審查以及建立完善之設計文件資料庫，以提升設計效率與品質，並

降低成本。 
˙對新興市場，加速開發新客戶及拓展新的產品線。 
˙因應商用市場需求，推出性能與攜帶性兼備的輕薄筆記型電腦與客戶一同搶攻

商用市場。亦可推出低單價產品進攻以價格取向為主的新興市場及教育市場。 
˙遊戲市場日漸多元化，各種新技術也引發消費者產品替換的需求，可推出多種價

位的電競筆記型產品迎合消費者所需。 
˙逐步培養內部人工智慧(AI)之研發人才，舉辦人工智慧(AI)研習課程。 
˙提升員工福利、薪資等待遇條件以留住人才，分散研發據點以加大優秀人才來源，

並向國際招攬吸引優秀人才加入。 

(二)主要產品之重要用途及產製過程  

1.主要產品之重要用途 

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices) 
家電智慧控制與感測，提供使用者更多元的智慧生活服務。 

■平板電腦(Tablet)   
手持觸控多媒體行動閱覽，以及線上資訊應用。  

■智慧型手機及通訊模組(Smartphone & Module)  
個人通訊及上網使用。 

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare) 
    透過科技與物聯網技術滲透居家與定點照護族群，並逐漸以自有周邊軟體整

合產品達成全面性解決方案，提供使用者最方便與即時性的智慧健康照護，並強

化使用者對產品黏著度與品牌依賴度。 
仁寶雙陽壓呼吸器：適用於由外部供應壓力，輔助患者呼吸，適用範圍包含睡

眠呼吸中止症、慢性呼吸疾病、阻塞性肺炎等。產品產製過程需通過醫療器材電性

安規測試、生物相容性測試等驗證程序。並需要由具備ISO 13485 醫療器材品質系

統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製造廠進行生產。 
射頻熱消融系統：適用於經皮或術中軟組織的凝固和消融，目前應用範圍包含

肝臟或其他臟器腫瘤消融、甲狀腺結節和腫瘤消融等。產品產製過程需通過醫療

器材電性安規測試、生物相容性測試、離體動物實驗、滅菌等驗證程序。並需要由

具備ISO 13485 醫療器材品質系統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製

造廠進行生產。 
醫用手持式音波部分：利用穿透性回聲波，進行體內組織之檢測，並由醫師判

讀其病理狀況進行診斷，或由影像引導施行介入性治療。產品產製過程需通過醫

療器材電性安規測試、生物相容性測試、滅菌等驗證程序。並需要由具備ISO 13485
醫療器材品質系統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製造廠進行生產。 
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■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)   
本產品為一款人工智慧輔助冠狀動脈血管攝影（CAG, Coronary angiography ）

病癥偵測系統，自動標註冠狀動脈血管攝影中病理徵兆Focal和Bifurcation位置和分

析其圖像病理類型，以輔助醫事人員進行冠狀動脈血管攝影中病理徵兆的確認。

本產品為軟體系統，僅有開發驗證過程，無涉生產製造。 
■車用電子(AE) 

˙車載影音娛樂系統 
˙車用通訊(4G/5G)系統。 
˙ADAS安全警示系統。  

■伺服器(Server) 
具有較高計算能力，可儲存大量資料並安裝不同用途的運用程式，分析大量資

料，提供企業、資料中心及雲端的各種應用。仁寶增加投資於設計更多的 AI 伺服

器，以滿足日益增長的市場需求，應用於如人工智慧推理、機器學習（ML）、高

效能運算（HPC）、資料分析與大數據處理、虛擬化與雲端運算、自動駕駛、大型

語言模型等應用。 
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2.主要產品之產製過程   

■筆記型電腦   
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■智慧型手機、平板電腦   

 
  

Base band TEST 

組裝 

振動&外觀 

功能測試 

FINAL TEST 

CALL TEST 

電流 IDEL 

修理 

修理 

修理 

修理 

修理 

修理 

修理 

設計分析 

進料 

SQE 檢驗 

PCB SMD 打件 

焊接零件 

IMEI 

包裝 

出貨 

外觀 修理 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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(三)主要原料之供應狀況   

■中央處理器及晶片組(CPU/Chipset) 

 筆記型電腦(Notebook) 
受政經環境影響，113 年筆電整體需求表現較為保守。然而，隨著政

府部門推動教育標案計畫及 Windows 10 結束支援，預期將引發換機潮，

114 年下半年需求有望回升。 

筆電市場的 CPU 仍由 Intel 和 AMD 主導，市場佔有率分別為 67.2% 
及 21.3%。Apple 的 ARM 架構 CPU 在 113 年的滲透率為 10%。隨著高通

和聯發科陸續推出 ARM 架構的筆電解決方案，預計 114 年 ARM 架構 
CPU 在筆電市場的占比將增長至 13%。 

新產品方面，Intel 於 113 年第三季推出強調輕薄、節能和整合

LPDDR5X 封裝技術的 Lunar Lake，並預計於 114 年第四季推出 Panther 
Lake。AMD 於 113 年第三季推出具備 50 TOPS NPU 的 Strix Point，預計

於 115 年第一季推出 Gorgon Point。高通預計於 114 年第四季推出 Glymur。
隨著各大 CPU 廠商推出新方案，114 年下半年筆電市場話題可期。 

 智慧型手機及通訊模組(Smartphone & Module) 
114 年手機市場預估為 12.6 億台。預估市場平均年複合增長率 (CAGR) 為 

3-5%，隨著主要受新興市場經濟體持續建置及 5G 網路覆蓋範圍擴大，市場的復

甦主要受新興市場經濟體和消費者支出推動。及 AI 技術的深度融合成為市場的

重要驅動力，智慧型手機功能不斷升級，消費者對高效能、低功耗與智能應用的

需求日益增長。 

預計 114 年全球 5G 市場規模將達到 327.4 億美元，到 119 年達到 711.7 億

美元，預計年複合增長率為 16.8%。展望未來，無線模組市場將持續受技術創新

和需求增長的驅動。114 年被視為 6G 標準化正式啟動的關鍵一年，這將為無線

通信技術帶來新的變革。 

■記憶體(Memory) 

 動態隨機存取記憶體 (DRAM) 
三星、SK 海力士和美光等全球三大記憶體製造商預計在 114 年內停止生產

DDR3 和 DDR4 記憶體，可能導致供應短缺，預計將於 114 年下半年顯現。隨著

DDR5 記憶體的推出，提供更高容量、更快速度和更高頻寬，伺服器 DDR5 受惠

伺服器汰換週期需求仍將維持強勁，消費性 AI PC/AI 手機滲透率將達到 30-
40%/~30%，將加速 DDR5、LPDDR5x 滲透率，預計將逐漸取代 DDR4 成為主流。 

近兩年來高頻寬記憶體（HBM）隨著各大雲端服務業者對 114 年資本支出顯

著提高，支撐 HBM 訂單需求強勁。原廠 DDR5、LPDDR5 一年以上製程目前均

轉移至 HBM 產能，但 SK 海力士、美光 114 年訂單仍均全數售鑿，顯示 HBM 
市場仍呈供不應求，HBM 排擠 DDR5 等記憶體產能的影響顯著，而需求端受惠

支援 DDR5 CPU 消費性產品持續推出，且伺服器客戶 DDR5 庫存水位仍低，需

求仍維持強勁，對於先進製程 DRAM 供給緊張態勢。 
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■快閃記憶體(NAND Flash) 
隨著 113 年 NAND 產品價格走勢疲軟，為提早應對市場供過於求問題，美光、

三星、SK 海力士、鎧俠等公司從 113 年第四季起陸續重啟減產措施，縮減全年

NAND 位元供貨成長，使 114 年第一季產量較 113 年下半年減少超過 10%-20%。

自農曆年後，NAND Flash 市場價格已回升，預計 3 月將再次調漲價格，比原先預

期更為快速。 

AI 熱潮使市場需求成長，企業級儲存擴大採用更大容量 SSD：PCIe 5.0 SSD
滲透率將從 113 年的 9%提升至 115 年的 61%，此消耗儲存產能，為推動 NAND 
Flash 需求增長因素之一。鎧俠預計，到 117 年，受人工智慧興起的推動，閃存需

求將增加約 2.7 倍。  

114 年 NAND Flash 市場在供應商減產和需求回暖的影響下，價格呈現回升趨

勢。 

■電池(Battery) 
隨著磷酸鐵鋰電池技術逐漸成熟，鈷的需求有部份被取代，但目前高性能電池

仍以三元鋰電池（鎳鈷錳或鎳鈷鋁）為主，鈷與鋰等關鍵原材料的價格波動仍影響

筆電三元鋰電池的報價。以目前市場對鈷與鋰的供需狀況，114 年的筆電電池報價

走勢預估平穩。 

由於電芯廠商不斷向下游整合，並選擇整合封裝製程，預計 114 年筆電電池純

封裝廠的出貨占比將從 66%下降至 60%。隨著中國在電池製造技術上的精進並整

合封裝製程，這些已上下游整合的廠商將能在筆電電池市場中擁有更大的影響力。

而日韓電池廠商則將重心轉移至更高效能的電池技術上，並減少在筆電電池市場

的投入。 

■面板(LCD) 
受政經因素影響及教育標案需求增加，113 年筆電市場以平價筆電銷售

較佳，導致傳統面板占比不減反增的現象。隨著 AI 筆電持續推出，預期傳

統面板未來仍受其他高階顯示技術的取代而逐年下降。至於 OLED 面板，因

良率及成本等問題，仍未受筆電市場廣泛採用，OLED 面板 113 年出貨滲透

率僅為 3.1%。三星宣佈 115 年下半年將有具價格競爭力的 OLED 面板推出，

屆時 OLED 在筆電市占有望明顯提升。筆電面板尺寸目前 14 吋和 15.6 吋仍

為大宗，長寬比則由 16:9 快速移轉到 16:10，113 年 16:10 市佔為 46.0%，

114 年將來到 53.2%。 

受惠於 Windows 11 作業系統升級和 AI 筆電話題帶來的筆電換機潮，對

於高端面板需求將形成支撐。另外，電競筆電對於高刷新率面板的需求呈現

穩健增長，預計 114 年筆電面板供需及價格將呈現平穩狀態。 
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(四)最近二年度主要進貨、銷貨客戶名單  

1.主要供應商資料                                                                                 單位：新台幣千元 

項目 

112年度 113年度 

名稱 金額 
占112年度進

貨淨額比率 
(%) 

與發行人之

關係 
名稱 金額 

占113年度進貨

淨額比率 (%) 
與發行人之

關係 

1 E公司 281,375,768 32.19 無 E公司 293,642,001 35.37 無 
2 J公司 93,528,302 10.70  J公司 121,685,313 14.66  

 其 他 499,129,820 57.11  其 他 414,899,266 49.97  
 進貨淨額 874,033,890 100.00  進貨淨額 830,226,580 100.00  
註：近二年度主要供應商變動不大。 

 

2.主要銷貨客戶資料                                                                               單位：新台幣千元 

項目 

112 年度 113 年度 

名稱 金額 
占 112 年度銷

貨淨額比率 
(%) 

與發行人之

關係 
名稱 金額 

占 113 年度銷貨

淨額比率(%) 
與發行人之

關係 

1 丁公司 379,263,553 40.06 無 丁公司 405,779,277 44.58 無 
2 戊公司 125,647,532 13.27 無 戊公司 154,563,831 16.98 無 
 其 他 441,803,715 46.67  其 他 349,909,916 38.44  

 銷貨淨額 946,714,800 100.00  銷貨淨額 910,253,024 100.00  
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三、從業員工  

 

年度 112 年 12 月 31 日 113 年 12 月 31 日 114 年 3 月 31 日 

員工人數  58,249  43,216   41,948 

平均年歲  29.85  32.44  31.78 

平均服務年資  3.45  4.64 4.42    

學

歷

分

配

人

數 

博士 0.09% 0.10% 0.10% 

碩士 6.52% 8.21% 8.43% 

大學 28.93% 34.01% 33.03% 

高中/高中以下/其他 64.46% 57.68% 58.44% 

 

四、環保支出資訊 

(一)因應環保法規與環境保護的執行情形：   

本公司為資訊電子產品裝配工廠，非高耗能、耗水及高汙染產業，一般而言無汙

染問題，為了保護環境善盡社會責任，節能減碳減輕全球暖化的衝擊。總部及台灣、

大陸、越南廠區在 113 年度合計支出約新台幣 94,875 千元（不含經常性日常維修支

出與綠色產品研發設計），我們真實的履行地球公民的承諾，期待實際的綠色行動帶

來真正的環境效益，我們仍會持續積極的從事各項環境保護工作。本公司 113 年度無

違反環保法規之情事，之後仍將隨時了解相關法規更新，並即時因應，以減少違規風

險。 

■節能設備投資: 

113 年在台灣平鎮廠區投資節能設備金額共計新台幣 3,390 千元，用於設置空調

能源監控設備平台及變頻器設備，以協助節電和減碳效益。預計每年可節省電力

使用 316,542 度，並減少碳排放 159 噸/年。具體說明如下: 

1. 能源管理：投入新台幣 2,130 千元設置空調能源監控設備平台，安裝多組數位

電表、溫度計和流量計等設備。此措施預計每年可減少電力使用 199,740 度，

減少碳排放 101 公噸/年。 

2. 新增節能設備：投入新台幣 1,260 千元安裝迴焊爐排風系統變頻控制器及 SMT
製程排風系統變頻控制器等設備。此措施預計每年可節省電力使用 116,802 度，

減少碳排放 58 公噸/年。 
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(二)因應歐盟環保指令(RoHS)之執行情形：  

‧ 本公司所有產品符合 RoHS 指令當中要求的限值，無任何因超過限值而造成的退

貨情形。 
‧ 為了生產對環境友善之綠色產品、符合國際環保法規及客戶要求，本公司制定零件

及原料環境相關管制物質管理相關規定，將各國際法規及客戶標準中所禁限用之

有害物質納入規範中進行管控，透過已承認零組件風險控管分類，進行有效率及效

能的有害物質進料檢驗，建構工廠端監督及把關的機制。 

(三)未來因應對策及可能之支出：  

未來本公司將持續落實各項環境責任：從教育層面加強員工環境教育知識，定期

宣導綠色生活新知；行動層面響應政府綠色消費政策，採購時優先評估採購綠色商品、

持續改善各廠區節能績效；對於可能發生違反各類環境法規納入營運管理系統中，要

求各廠區務必積極掌握各項環保法令，及早因應。 

 
五、勞資關係 

(一)本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資

間之協議與各項員工權益維護措施情形 

■員工福利措施：  

本公司在廠區設有員工餐廳，也提供交通車、宿舍及各種室內外運動設施等福

利。為使員工工作、身心與家庭生活獲得平衡，提高員工在職場上的活力，成立了

職工福利委員會、員工生活委員會等組織負責勞工福利的推動，除法定的各項勞工

權益外，並定期安排了各項有益員工健康的活動如：設置員工休閒健身中心、醫護

室、定期員工健康檢查、團隊康樂競賽、旺年會、家庭日、親子活動、旅遊、藝文

休閒及各類社團...等。另，提供員工及子女獎學金等員工福利。 
本公司積極配合支持政府解決台灣社會少子化危機及育兒政策，自 100 年起

在台灣對員工、員工配偶及子女提供了優渥的員工生育補助獎金，此獎勵亦擴及員

工配偶及員工子女生育，截至 113 年底已提供新台幣 2 億 3,971 萬元生育補助獎

金，113 年度申請育嬰留停員工計有 46 人。 
 

防治員工肥胖及三高之具體措施與實施成效： 
1.健康風險篩檢與分級管理：透過年度健康檢查及問卷調查，辨識出具健康風險

者，依其健康狀況分級(心血管中高風險、三級三高、二級高血壓/高血糖)，提

供不同層級之健康建議與追蹤管理。 

2.降低風險危害作為：透過辦理健康講座、健促活動、衛教宣導、醫師諮詢，協助

員工了解自身健康數據與改善策略。 

3.實施成效： 
(1)經健康指導後各項目改善人數如下： 

‧ 肥胖：128 人 
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‧ 高血壓：69 人 
‧ 高血糖：16 人 
‧ 高血脂：144 人 

(2)台灣地區辦理自主減重活動，參與人數為 196 人，透過每週提供減重、健康飲

食與運動等相關資訊，並為期 3 個月時間，總計減少 570.6 公斤。經滿意度

調查(針對台北總部調查)96.7%參加活動後改變飲食習慣，且 100%表示透過

活動喚起對健康的重視。 

■進修與訓練：  

本公司訂定訓練學分制，根據各階層的需要，規劃學分制度，以整合所有訓練

記錄於線上學習平台中，且進一步協助主管隨時掌握員工學習狀況。 
113 年度舉辦訓練課程(含內部及外部)共計 766 班次，總訓練人時數 204,997

小時，總參與人次 137,096 人，訓練總費用為新台幣 31,483 仟元， 
訓練課程包括： 

˙導入訓練：舉辦新人講習及仁寶人養成班，引領新進人員了解公司文化、產業現

況、公司策略與願景。 

˙語言訓練：由淺入深的語文課程(英文、越文)，透過職場情境訓練對客戶的應變

能力，培養國際性人才。 

˙管理訓練：建構完整階層發展藍圖，強化各階層核心能力，如: 團隊合作、問題

分析、創新思考…等，針對公司全面人才規劃進行階段性培育。 

˙專業訓練：分門別類的專業新知講座、專業課程、在職訓練進行經驗傳承，增進

專業知識與技術，並透過系統化的管理，增強企業核心競爭力。 

˙線上學習系統(e-Learning)：新人必修課程、資訊課程、6 Sigma、語言課程、管理

課程、永續發展及職業安全相關課程…等，透過網路學習將資源廣泛分享，提供

即時便利的學習環境，利用系統特性管理知識，展現最大化之學習效益，進而創

造完善的學習培訓機制。 

■退休制度  

本公司為安定員工退休後生活，依法訂定勞工退休辦法，明訂員工退休條件、

退休金給付標準、申請及給付等相關事宜，並成立勞工退休準備金監督委員會，每

月依勞工退休金提撥及管理辦法提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶，以保障

員工權益。94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工退休金條例，按

月為適用該條例之員工提撥 6%退休金至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金

者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休專戶。  

■勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 

本公司一向非常重視勞資關係，為加強勞資雙向溝通，在內部建立各式暢通的

溝通管道，使員工之想法與意見得以立即獲得反應與處理，而對於維護員工權益之

事，向來不遺餘力，因此制定各項政策，將員工權益納入考量，使員工之權益均獲

得保障。 
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(二)員工管理 

為使員工行為及公司日常之行政管理有一定之準則標準，本公司訂有明確的管

理規章，舉凡員工之任用、晉升、考核、差勤、請假、離職、保密協定、獎懲及各階

層人員的核決權限等皆有明確及詳細規範，各員工依相關管理規定行事，排除人為主

觀意識，營造出公平、公正、公開及制度化的優良企業文化。 

(三)工作環境 

˙建物年度定期消防安全檢修申報。 

˙建物機房設備每日巡檢及定期維護保養。 

˙環境衛生定期清潔維護。 

(四)員工人身安全 

˙人員進出之門禁安全管制。 

˙保全駐衛警 24 小時定時巡邏及監視系統監控管制。 

˙年度定期緊急應變講習及演練。 

 

(五)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果

違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規

內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無

法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。 

˙ 113 年度及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛而遭受損失。 

˙ 未來因應對策及可能之支出：無。 

 

六、資通安全管理 

(一)資通安全風險管理架構 

資訊安全委員會為仁寶資訊安全相關作業與各項活動之協調與執行組織，設置

主任委員與副主任委員各一名，主任委員為公司董事會成員，副主任委員為經董事會

核定之資安長。依管理需要得設置委員數名，以本部以上主管為當然委員。另設置執

行秘書一人，負責行政事務。資訊安全委員會下設資安執行組，由資安小組派員組成，

辦理資訊安全的建置、推動、維護、稽核及訓練等作業，並推派一人擔任資安執行組

負責人。資委會成果每年一次向董事會報告其執行情形。必要時，資委會可邀請外部

資訊安全顧問列席，擔任諮詢工作。 

仁寶資訊安全委員會統籌研議資訊安全政策、目標與資源調度等事項，每年兩

次召開管理審查會議，確保 ISMS 資訊安全管理系統持續的適用性、適切性及有效性，

維護營運資訊安全並符合國家法令暨主管機關對於資安控管之要求。界定資訊安全
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管理系統的範圍、執行風險評鑑與風險管理任務、決定可接受之風險水準、議訂資訊

安全相關作業中之職務與責任，並協調資訊安全各項管制措施與處理程序。宣導資訊

安全政策與資訊安全管理理念，推動公司資訊安全意識。 

(二)資通安全政策 

仁寶為達到『確保持續營運、提升客戶滿意度』之資安策略，建立資訊安全  管
理體系，制定資訊安全職能及職責，全體員工與合約委外廠商共同參與。識別資訊資

產、落實資訊安全風險評鑑、遵循法令法規、滿足客戶安全要求並審慎評估整體資安

風險項目與接受準則。 

因應數位環境演進及新科技日新月異，強化數位韌性，以積極防禦心態實施識

別、保護、偵測、回應、復原之資安控制以維護重要資訊資產的機密性、完整性及可

用性。藉由管理階層審查以及績效評估持續改進，維持資訊安全管理體系之有效性。

以期獲得客戶信賴、達到對股東的承諾，實現企業永續經營。 

(三)個人資料暨隱私保護政策與規範 

仁寶制定「個人資料暨隱私保護政策與規範」，明訂員工應遵守及保護各種形式

的個人資料處理程序、適用範圍、糾正措施及紀律處分。「個人資料暨隱私保護政策

與規範」適用於仁寶集團內的所有人員。為落實隱私權保護制度，仁寶成立跨部門「個

人資料管理小組」負責隱私問題，並設置隱私權保護專線 +886287978588 分機 14385、
Compal_PIR@compal.com，接受申訴和舉報。仁寶對隱私保護採取零容忍政策。在個

人資料的使用上，除非當事人明確同意仁寶進行個資蒐集，否則絕不會蒐集任何個人

資料。此外，仁寶亦不得將個人資料進行二次使用，113 年經內部監測二次使用為零。

若相關人員有失職行為，仁寶將採取紀律處分和糾正措施，以保護數據隱私。 

(四)資通安全具體管理方案 

 仁寶每月衡量六大資安目標，監督資安管理控制措施。 

1. 防止資訊服務遭惡意破壞 
2. 重要資料的保護與保存 
3. 資訊安全意識的提升 
4. 滿足公司人員對於資訊服務的需求包含: 傳遞資料、執行電子化流程、

存放資料 
5. 要求供應商做好資訊安全 
6. 符合法令與合約的要求: 避免公司人員觸犯智慧財產權等法令、避免公

司人員違反保密合約 
 每半年辨識資訊安全管理制度之內外部議題，確認利害關係團體對於資訊

安全管理制度之需求（包含客戶對資安的要求）。 
 每半年進行公司重要系統備份還原測試，每年執行核心業務 BCP 復原演

練，確保 BCP 計畫有效性並符合系統復原目標。 
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 每年資安異常事件應變演練，以期能迅速對資訊安全事件隔離、排除威

脅，降低影響範圍及程度。 
 提升員工資訊安全意識，每季執行社交工程演練與資安宣導及每年教育訓

練。 
 網路及系統的弱點偵測，定期執行弱點掃描並每年委託第三方專業單位進

行網路及系統滲透測試，驗證資安防護與成效。 
 定期執行內外部稽核並持續改善。 
 定期執行風險評鑑，藉由資產價值及業務流程進行風險評估，對評估後之

高風險進行風險處理措施。 

(五)投入資通安全管理之資源 

▓ISO27001 資訊安全管理及稽核機制 

為了保護公司及客戶的機密資料，仁寶於 94 年通過 ISO 27001 資訊安全驗證，

取得驗證機構 BSI 英國標準協會所頒發之資訊安全管理系統 ISO 27001 證書，進而

逐步擴大驗證範圍，每年兩次內部自我稽查及兩次外部公正第三方單位稽查，每三

年外部第三方單位稽查重審稽核。內部稽核作業包含 NIST CSF、 ISO/IEC 
27001:2022 及 TISAX 標準；外部第三方稽核作業則以 ISO/IEC 27001:2022 標準及

客戶之資安要求為規範。驗證範圍涵蓋可攜式電腦產品研發、All-in-One 電腦產品

研發、車用電子產品研發、伺服器產品研發、行動裝置產品研發、資訊本部、智慧

型裝置事業群資訊處以及昆山與越南五個廠區資訊處。車用電子產品事業處於 113
年驗證通過 TISAX Information Security level 3 Very High 正式標籤。 

▓強化網路安全性 

仁寶持續加強資安控制要求，強化公司密碼政策，建立弱密碼資料庫防止同仁

使用弱密碼。強化公司帳號身份認證機制，實施雙因子認證（ two-factor 
authentication），以增強遠端登入內部資源安全性，杜絕非法使用者存取公司資源或

客戶資訊，建置 MDR 威脅偵測、異常分析、事件應變防禦資安威脅。機敏資料依

照帳號權限管制存取，登入密碼依公司密碼政策定期變更。不定期透過公告與每季

宣導提升同仁資安意識，持續檢視公司網路安全規畫，落實連結公司網路之所有設

備合規性規範。仁寶於 109 年開始第三方資安網路體檢，依據 Security scorecard 產
業與規模分類評分資訊，113 年評核結果平均分數為 95 分，高於全球製造業公司

平均分數。 

▓強化員工資安意識 

仁寶提供 eLearning 課程並透過每季社交工程演練，模擬駭客的釣魚郵件，檢

測員工資安風險意識，輔以每日開機宣導與每季郵件宣導及教育訓練，以提升同仁

資訊安全意識。為了落實資訊安全觀念，新進人員均完成資安訓練課程，在職同仁

亦均需每年複訓資安訓練課程。資訊安全教育及訓練內容包括本公司資訊安全相關

管理辦法。訓練完成後進行教育訓練有效性評估，並留下評估紀錄。資安人員參與

資安情報與技術研討會以瞭解最新資安趨勢與情資。資安小組有 5 名成員取得
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ISO27001 主導稽核員證照，1 名成員取得 CISSP 證照，除了面對客戶與公正第三

方稽查外，也進行公司內部查核，確保資訊安全管理機制的落實。 

(六)重大資安事件之損失及可能影響及因應措施 

電腦運用的普及與網際網路的蓬勃發展已大大改變使用者儲存與分享資訊的方

式，仁寶訂定資安事件通報作業管理程序，包含判定事件影響、損害評估與通報流程。

透過全體同仁的協力配合，仁寶於 113 年未有經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之

投訴事項。仁寶響應政府發布之「上市上櫃公司資通安全管控指引」，於 2022 年申請

成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)會員，提升資安事件通報應變

能量，強化情資共享。 
 
 

七、重要契約 

契約性質 當事人 契    約 
起迄日期 主要內容 

專利授權 
合  約 

美商鳳凰科技公司 
Phoenix Technologies Ltd. 

99.1.1 起 
到期續約 

1.Tool Licenses 
2.Source Code licenses 
3.Maintenance 

買賣製造 
合  約 

戴爾電腦公司 
Dell Products L.P. 

86.06.26 
每期屆滿 
自動續約 

買方將採購由賣方研發、製造之電腦產

品；而賣方亦應授與買方該產品之相關

權利及提供售後技術服務。 

買賣製造 
合  約 

宏碁股份有限公司 
Acer Inc.  

90.10.01 起 
每年到期 
自動續約 

買方將採購由賣方研發、製造之電腦產

品及提供售後技術服務。 
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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項  

一、財務狀況 
■財務狀況比較分析表 

單位：新台幣千元 
年度 

項目 
113 年度 112 年度 

差異 
金額 % 

流動資產 379,521,641  368,924,297  10,597,344  2.87  
採用權益法之投資 7,344,492  7,448,351  (103,859) (1.39) 
不動產、廠房及設備 31,103,899  29,040,525  2,063,374  7.11  
其他資產 45,571,675  31,357,801  14,213,874  45.33  
資產總額 463,541,707  436,770,974  26,770,733  6.13  
流動負債 283,052,147  277,252,062  5,800,085  2.09  
非流動負債 24,023,778  26,746,059  (2,722,281) (10.18) 
負債總額 307,075,925  303,998,121  3,077,804  1.01  
普通股股本 44,071,466  44,071,466  - - 
資本公積 3,472,941  4,270,915  (797,974) (18.68) 
保留盈餘 78,213,219  72,548,155  5,665,064  7.81  
其他權益 17,588,331  (387,294) 17,975,625.00 4,641.34  
庫藏股票 (881,247) (881,247) - - 
非控制權益 14,001,072  13,150,858  850,214  6.47  
權益總額 156,465,782  132,772,853 23,692,929  17.84  

註：變動比例逾 20％，且變動金額達新臺幣 1,000 萬之分析：  
 其他資產增加：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動增加所致。 
 其他權益增加：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益增加所致。 

 

■ 最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫： 

就上述分析可推知本公司近二年度財務狀況發生重大變動項目，係屬正常營運活動所產生之

影響。 
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二、財務績效  

■財務績效比較分析表   
單位：新台幣千元 

年度 
項目 

113 年度 112 年度 
差異 

金額 % 
營業收入淨額 910,253,024 946,714,800 (36,461,776) (3.85) 
營業成本 864,881,775 904,317,906 (39,436,131) (4.36) 
營業毛利 45,371,249 42,396,894 2,974,355 7.02 
營業費用 30,529,211 30,349,183 180,028 0.59 
營業淨利 14,842,038 12,047,711 2,794,327 23.19 
營業外收入及支出 506,150 (157,286) 663,436 (421.80) 
稅前淨利 15,348,188 11,890,425 3,457,763 29.08 
減：所得稅費用 3,653,527 2,759,747 893,780 32.39 
本期淨利 11,694,661 9,130,678 2,563,983 28.08 
其他綜合損益 
(稅後淨額) 

18,178,524 898,965 17,279,559 1,922.16 

本期綜合損益總額 29,873,185 10,029,643 19,843,542 197.85 
註：增減比例變動逾 20%之分析說明： 

 營業淨利增加：主要為營業成本減少、營業毛利增加所致。 
 營業外收入及支出增加：主要為財務成本減少所致。 
 稅前淨利、所得稅費用及本期淨利等均增加：主要為本期營業淨利增加所致。 
 其他綜合損益及本期綜合損益總額增加：主要為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權

益工具投資未實現評價損益增加及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減變化所致。 

 
三、現金流量 

(一)一一三年度現金流動性分析 

單位：新台幣千元 

年      初 
現金餘額 

全年來自 
營業活動 
淨現金流量 

全年其他淨現金 
流入(出)量 

現金剩餘 
(不足)數額 

現金不足額之補救措施 

投資計劃 理財計劃 

72,479,480 25,243,977 (18,775,575) 78,947,882 - - 

註：1.其他淨現金流入(出)量包含投資、籌資活動淨現金流量及匯率影響數等。 
2.113 年度現金流量變動情形分析： 
 
˙營業活動淨流入：主要來源為營業活動相關之存貨減少、其他流動負債等增加所致。 

˙投資活動淨流出：主要係取得按攤銷後成本衡量之金融資產及不動產、廠房及設備所

致。 

˙籌資活動淨流出：主係因本期償還長短期借款及發放現金股利所致。 
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3.現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金流動性不足之情形。 

(二)未來一年現金流動性分析   

本公司以維持穩定現金流動性為前提，審慎規劃，期初現金加上預估當年度營業

活動之淨現金流入，足可支應投資及籌資活動之現金所需。 

 

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源   

單位：新台幣千元 

計畫項目 
實際或預期 
之資金來源 

實際或預期 
完工日期 

所需資金 
總  額 

實際或預定資金 
運 用 情 形 

113 年度 
取得不動產、

廠房及設備  
自有資金及銀行

貸款 
113 年 7,098,856 7,098,856 

 

(二)預計可能產生效益 

配合公司業務成長所需，擴充產能，並增加自動化設備投資，提高生產效率，朝

智慧製造目標邁進，以建立公司之長期競爭優勢。 

 

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來

一年投資計畫  

(一)轉投資政策 

1.產業競爭加速，仁寶將加快整合能力，秉持『綠色科技、縱橫雲端、照亮生活』的企

業願景，長期投資策略將著重於本業相關產品，提供在 Computing、Communication、
Consumer、Cloud、Connecting 等 5C 的最佳品質、成本與技術的整體解決方案，並重

視合作夥伴對於遵守勞工、人口販賣和奴役等規範，以進行垂直整合、水平產品延伸

之多角化等策略性投資或購併，以強化集團垂直整合及水平延伸之核心資源與核心競

爭力 

2. 提升投資後管理執行及效能，對已投資之事業則加強整合集團及策略夥伴資源，全  
力促進本公司與轉投資公司業務合作之落實，並要求遵守勞工、人口販賣和奴役等法

律規範，連結相關客戶與資訊網絡，或與其它業者策略聯盟，透過高標準的規範應用，

持續地在社會、經濟以及環境方面產出營運的績效，其中包含效率及產能的增加、勞

動者權益的改善、經濟上的發展與環境友善、以及營運據點所在地更為乾淨的環境；

並全力支援營運績效良好之轉投資公司上市櫃規劃，以加速投資報酬回收與效益之實

現。 
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(二)獲利或虧損之主要原因與其改善計畫   

113 年度合併公司認列權益法投資虧損約為新台幣約 6.94 億餘元，主要係來自部

分轉投資公司因所屬產業市況不佳或是仍於產品開發期間，業務尚未規模拓展所致。 

(三)一一四年度投資計畫   

未來一年長期投資計畫，係依本公司年度經營方針、以領先全方位的移動裝置方案

提供者定位，並結合客戶與研發資源，提供手機、電腦、平板、電視、汽車電子與伺服

器等產品。本公司以穩健經營為原則，堅守以本業為出發、在既有基礎上再求進一步擴

展，除本業積極的擴充外，並將適時適度進行上下游之垂直整合，以及相關事業領域之

水平延伸擴展。 

其中，在上下游垂直整合方面，除可見之硬體產品部份，亦包含擴增軟體/軔體開

發人員規模與其成員所占比重，屬於提升無形資產價值與其帶來的業務成長。 

而在事業之水平延伸擴展方面，預期提供客戶全方位物聯網的解決方案，橫跨工業

生產自動化、工業電腦、安控、智慧醫療、醫療生技產業、車載、智慧城市/智慧建築、

餐飲、零售等應用領域，尋求新的投資機會與嘗試。 

在其執行之方式上，除在既有事業架構下自我成長外，也不排除以各種方式，如合

併、收購、合資、技術合作等型態，與其他事業單位以雙邊或多邊的合作關係來進行轉

投資活動。 

本公司及其集團關係企業，將以在符合厚植集團實力、評估合理風險之綜合考量

下，進行上述之擴張。在轉投資方面，則是在承續上述原則下，以下列三大方向為基本

方針而進行： 

1.上下游相關零組件產業之垂直整合，提高自有或國產之零組件自製率，提昇整體競

爭力。 

2.對於相關聯產品與服務、其他具有顯著綜效或成長性產業之水平整合與擴充。 

3.其他有利於提升仁寶集團技術開發，或可產生其他綜合效益與成長性之投資。  
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六、風險事項 

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施  

單位：新台幣千元；% 
項目 113 年度 

利息收支淨額 (13,256) 
兌換損益(含金融商品評價)淨額 424,648 

針對利率及通膨，本公司將密切關注利率變化並爭取最優惠借款利率，將閒置資金

運用於低風險之銀行存款、貨幣型基金以減少利率及通膨變化對本公司之影響。 

本公司以出口外銷為主，銷貨及進貨皆以美元為主要收付貨幣，匯率之變化與走勢

對年度損益有相當影響，為減低對公司營運損益之衝擊，本公司以自然避險為主，並利

用遠期外匯與換匯交易合約，將匯率變動風險降至最低。未來仍將視匯率波動情況，適

時調整報價策略，由財務單位蒐集、評估匯率市場相關資訊、走勢，配合公司資金需求，

適時調整外幣部位以降低風險。 

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政

策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施    

1.本公司並未從事高風險、高槓桿等投資。 

2.本公司從事資金貸與之對象皆為關係人，主要是針對其營運需求，提供短期資金融通。 

3.本公司從事背書保證皆屬於母公司對子公司之背書保證，並依背書保證作業程序辦理。 

4.關於外幣計價之資產負債，係採自然避險為原則，資產與負債相抵後之淨部位，透過

遠期外匯與換匯交易操作，完全以避險為操作目的。 

5.相關政策執行除審慎評估及控管外，以公司現有「取得或處分資產處理程序」、「背書

保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」之

規定為依據。    

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用 

本公司除致力於電腦及智慧裝置產品進行產品創新及改良之外，本公司視創新研

發工作為企業永續發展的利基。各項研發方案係依研發團隊自身對新技術之先知、市

場趨勢之掌握與附加功能之整合所提出之產品創新開發提案，與客戶一同配合其市場

規劃進行方案排程及產品研發內容細項。 

一般而言，本公司產品開發時程均在一年以內，並且逐年縮短研發時程。由於資訊

產業競爭激烈，產品開發尤重時效，再加上本公司業務的快速成長，研發人員的素質、

經驗及人力充足與否，將成為本公司在未來是否達成業績目標，並與客戶保持長期合

作的主要因素，預估 114 年度研發費用約為新台幣 174 餘億元。 
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(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 

本公司經營團隊密切關注任何可能影響公司營運的政策變動與法令更新。113 年度

國內外重要政策及法律變動，本公司已採取適當措施因應，對本公司之財務業務並無

重大影響。 

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施   

科技產品不斷推陳出新，改變使用者的習慣，因此各種型態的需求因應而起，ARM
及 Android 的出現，對原 Wintel 一家獨大的市場產生了影響，而雲端的興起也對傳統

電腦市場產生改變，而近幾年物聯網、AI 人工智慧、及 5G 通訊的興起，更將對產業

未來發展及市場商機帶來巨大的變化。為因應此變化，本公司除原有產品線外，也積極

開發新事業領域，迎接產業的趨勢潮流。為此，本公司設立創意中心，追蹤並研究市場

趨勢的發展，亦投入於創新產品及創新設計，強化本公司對使用者行為之研究，提供更

精準之市場區隔與產品定位，滿足客戶及使用者需求，同時，強化創新技術能力，並規

劃未來產品，擴展未來市場商機。 

另因應外在資安趨勢變化及駭客攻擊手法的日新月異，持續注意最新資安資訊與

技術，將防禦及管理與時俱進，有效阻擋資安威脅，降低營運衝擊。依據內外部資安議

題，投入適當資源，精進管控措施，以期降低風險。最近年度未發生重大之資安事件，

亦無因機密資訊洩漏影響客戶與公司業務，對本公司財務未造成任何重大之影響。 

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施  

本公司秉持一貫「創新、和諧、超越」之經營理念、與誠信文化在資通訊產業深耕

多年，並以作為國際級專業設計製造服務廠商為使命。在追求業務成長的同時，本公司

亦不忘作為企業公民之義務，強化公司治理並善盡企業社會責任，建立良好之企業形

象。隨著公司營業規模、產品複雜度、員工人數持續增加、全球生產服務據點擴增等因

素，使我們意識到務必對外界環境、自我營運型態及管理制度作定期檢查，強化風險管

理，以期預先發現企業危機發生的可能性，並擬訂具體且積極的因應計畫與措施。 

本公司多年入選《Fortune》全球 500 強、《Forbes》全球 2000 強、《天下雜誌》台

灣 2000 大製造業、並榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的殊榮，企業

形象備受各界肯定。民國 113 年度，本公司未有因企業形象改變而產生企業危機並對

公司有重大影響之情事。 

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施   

本公司除在原有資訊電子及行動通訊產業持續深耕，厚植本業營運與獲利基礎外，

亦積極佈局未來明星產業，採合併、收購、合資、技術合作等型態方式切入工業電腦、

醫聯網、物聯網、車聯網、醫療器材市場及醫療生技產業，以使在既有業務穩定發展下，

爭取其他領域中具高曲線之成長動能。 

本公司預期未來透過整併，將可統合資源、增加研發能力、提升營運效率並增加競

爭力，藉以充分發揮綜合效益，對未來股東權益應有正面助益，組織整合風險及財務風

險均可獲控制。    
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(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。 

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。 

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之

影響及風險及因應措施：無。 

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。 

(十二)訴訟或非訟事件 

因英業達股份有限公司(下稱英業達)前員工轉任至本公司，遭英業達指控本公司違

反營業秘密法及著作權法並請求相關損害賠償，台北地檢署於民國一○八年八月向台

北地院起訴，本公司隨即委任律師處理，以維本公司公司權益。目前該等員工的案件仍

在台北地院審理中，故無法估計可能產生之影響。  

(十三)其他重要風險及因應措施 

國際集團企業所面臨之風險型態多樣，如法令遵循、經營競爭、當地化、全球化等，

轉化前述之挑戰而成為企業未來之機會，為本公司每位同仁之職責。因此落實事前風

險辨識、平日風險評估及預防、及事後危機處理，已在本公司內部利用目標管理循環

(PDCA)、關鍵績效指標(KPI)、及內部控制制度等管理技巧因應，使各類型風險的專責

單位，均能透過定期與不定期的工作報告審查，結合績效考核及教育訓練制度，形成嚴

謹而迅速反應的問題解決文化，以因時因地制宜不同的重要風險管理。本公司 113 年

度未有因其他重要風險而對公司有重大影響之情事。 

 

七、其他重要事項：無。 
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陸、特別記載事項 
一、關係企業相關資料 (113 年 12 月 31 日) 

相關資訊請至公開資訊觀测站(https://mops.twse.com. tw)，單一公司處點選「電子文件下

載/關係企業三書表專區」查詢。 

二、私募有價證券辦理情形：無 

三、其他必要補充說明事項：無  

四、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之 

    事項：無  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   仁寶電腦工業股份有限公司 
     

董事長 

總經理: 



台北市內湖區瑞光路581號及581之1號
電話：(02)8797-8588


